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Notes, Cautions, and Warnings

g NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use
of your computer.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if
instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage,
personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Déll Inc. All rightsreserved.

Reproduction of these materialsin any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and Power Vault are trademarks of Dell Inc.; Intel and Xeon are registered
trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.

Regulatory Model E02S

April 2010 P/N G59TD Rev. A01



Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Rails and System in a Rack
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Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.

Getting Started With Your System | 3




Optional — Connecting the Keyboard, Video, and Mouse

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Ethernet Cable

Connect an Ethernet cable to one of the Ethernet connectors at the back
of the system.
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Connecting the Power Cable(s)

Connect the system’s power cable(s) to the system.

Securing the Power Cable(s)

Bend the system power cable(s) into a loop as shown in the illustration and
secure the cable(s) to the bracket using the provided strap.

Plug the other end of the power cable(s) into a grounded electrical outlet
or a separate power source such as an uninterruptible power supply (UPS) or
a power distribution unit (PDU).
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Turning on the System

Press the power button on the system and the monitor. The power indicator

should light.

Installing the Optional Bezel

Install the bezel (optional).
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Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with
your system. Warranty information may be included within this document or
as a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes how to
install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document is available online at
support.dell.com/manuals.

* Any media that ships with your system that provides documentation and
tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software,
system updates, and system components that you purchased
with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the
updates first because they often supersede information in other documents.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not
perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell” offers
comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.
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NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device described in this
document in compliance with the requirements of the official Mexican

standards (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.E.
Model number: E02S
Supply voltage: 100-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz

Current consumption: 7.0-3.5A

Technical Specifications

Processor

Processor type One or two quad-core Intel® Xeon® processors

Expansion Bus

Bus type PCI Express Generation 2

Expansion slots using

riser cards: One full-height, 9.5-inch length, x4 link (slot 1)

Riser 1 (Center Riser)  NOTE: This slot can be upgraded to 12.2 inches.
One low-profile, 9.5-inch length, x4 link (slot 2)

Riser 2 (Left Riser) Two full-height, 9.5-inch length, x8 link (slot 3 and 4)
or

One full-height, 9.5-inch length, x16 link (slot 3)

NOTE: Support for up to 25 W is available only on the first
two cards installed in the system; any additional cards
installed in the system must be 15 W or under.
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Memory

Architecture

Memory module
sockets

Memory module
capacities

Minimum RAM

800, 1066, or 1333 MHz DDR3 registered or unbuffered
Error Correcting Code (ECC) DIMMs. Support for
Advanced ECC or Memory Optimized operation.

Eighteen 240-pin

1 GB and 2 GB UDIMMs, and 2 GB, 4 GB,
or 8 GB RDIMMs

(single, dual, or quad-rank dependent on capacity)

1 GB with a single processor (1 DIMM per processor)

Maximum RAM 96 GB (with quad-rank 8 GB RDIMM),
144 GB (with dual-rank § GB RDIMM),
or 24 GB (with 2 GB UDIMMs)
Drives
Hard drives Up to six 3.5-inch, internal, hot-swappable SAS or

Diskette drive

Optical drive

SATA hard drives
Optional external USB 1.44 MB drive

One internal slimline SATA DVD-ROM or
DVD+RW drive
Optional external USB DVD

NOTE: DVD devices are data only.

Flash drive Optional internal USB
Optional internal Secure Digital (SD) memory card
Optional external SD memory card
Connectors
Back
NIC Four RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA

Optional external
VFlash card

One flash memory card slot on the back panel
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Connectors (continued)

Front
Video 15-pin VGA
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Internal
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant
Optional internal One internal flash memory card slot
SD module
Video
Video type Integrated Matrox G200
Video memory 8 MB shared
Power

AC Power Supply (per power supply)

Wattage 870 W (High Output)
570 W /200840 KB (Energy Smart)
Voltage 90-264 VAC, autoranging, 47-63 Iz
Heat dissipation 2968.6 BT'U/hr maximum (High Output)
1944.9 BTU/hr maximum (Energy Smart)
Maximum inrush Under typical line conditions and over the entire system
current ambient operating range, the inrush current may

reach 55 A per power supply for 10 ms or less.

Batteries
System battery CR 2032 3.0-V lithium coin cell
RAID battery 3.7-V lithium ion battery pack
(optional)
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Physical

Height
Width

Depth
Weight (maximum

configuration)

Weight (empty)

§.64 cm (3.4 in)

48.24 cm (18.99 in) with rack latches
44.31 cm (17.4 in) without rack latches

72.06 cm(28.4 in) with power supplies and bezel
68.07 cm(26.8) without power supplies and bezel

26.1 kg (57.54 Ib)

17.7 kg (39 1)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets

Temperature

Operating

Storage

Relative humidity
Operating

Storage

Maximum vibration

Operating

Storage

10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum temperature
gradation of 10°C per hour

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating
temperature is derated 1°F/550 ft.

—40° to 65°C (-40° to 149°F) with a maximum temperature
gradation of 20°C per hour

20% to 80% (non-condensing) with a maximum humidity
gradation of 10% per hour

5% to 95% (non-condensing) with a maximum humidity
gradation of 10% per hour

0.26 Gms from 5-350 Hz for 5 minutes in operational
orientations

1.54 Gms from 10-250 Hz for 10 minutes in all orientations
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Environmental (continued)

Maximum shock

Operating

Storage

Altitude
Operating

Storage

Half sine shock in all operational orientations of 31 G plus
or minus 5% with a pulse duration of 2.6 ms plus or
minus 10%

Half sine shock on all six sides of 71 G plus or minus 5%
with a pulse duration of 2 ms plus or minus 10%

Square wave shock on all six sides of 27 G with a velocity
change at 235 in/sec or greater

-16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating
temperature is derated 1°F/550 ft.

~16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)
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Poznamky a upozornéni

g POZNAMKA: POZNAMKA oznaCuje ddleZité informace, které pomdhaji lep§imu vyuZiti
pocitace.

A UPOZORNENI: UPOZORNENI oznaéuje nebezpeéi poskozeni hardwaru nebo
ztraty dat v piipadé nedodrZeni pokynii.

A VAROVANI: VAROVANI upozoriiuje na potencidlni nebezpeéi poskozeni majetku,
tirazu nebo smrti.

Informace obsazené v tomto dokumentu podléhaji zmé&nam bez piedchoziho upozornéni.
© 2009 Dell Inc. VSechna préava vyhrazena.

Jakékoli reprodukce téchto material bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je prisné zakazana.

Dell, logo DELL a PowerVault jsou ochranné zndmky spole¢nosti Dell Inc.; Intel a Xeon jsou
registrované ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation ve Spojenych statech americkych a
dal3ich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dalsi ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na
spolecnosti vlastnici tyto znamky a ndzvy nebo na jejich produkty. Spole¢nost Dell Inc. nema
vlastnické zajmy vici ochrannym zndmkam a obchodnim nazvam jinym nez svym vlastnim.

Regulaéni model E02S

Duben 2010 €. dilu G59TD Rev. A01



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pied provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte bezpeénostni
pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucdsti.

Instalace kolejnicek a systému do stojanu

Sestavte kolejni¢ky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpe¢nostnich
pokynd a pokynt k instalaci do stojanu dodanych se systémem.
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Volitelné — pripojeni klavesnice, videa a mysSi

Pipojte kldvesnici, my$ a monitor (volitelné).

Konektory na zadni strané systému maji ikony zndzoriujici, ktery kabel se ma
piipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby $rouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobfe dotaZeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pripojeni Ethernetového kabelu

K jednomu z konektort pro Ethernet v zadni ¢dsti systému piipojte
Ethernetovy kabel.
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Pfipojeni napajecich kabeli

Ptipojte napdjeci kabel (y) k systému.

Zajisténi napajecich kabelii

Ohnéte napdjeci kabel do smycky, jak je zndzornéno na obrdzku, a ptipevnéte
jej dodanou péskou k drzdku.

Poté zasutite druhy konec kabelu do uzemnéné elektrické zdsuvky nebo jej
piipojte k samostatnému zdroji napdjeni, naptiklad ke zdroji nepterusitelného
napdjeni (UPS) nebo k jednotce rozvadéce (PDU).

Zatindme se systémem | 17



Zapnuti systému

Stisknéte vypina¢ na systému a na monitoru. Mél by se rozsvitit indikdtor
napdjeni.

Instalace volitelného celniho krytu

Nainstalujte ¢elni kryt (volitelny).
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Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostuduijte si informace o bezpecnosti a predpisech, které byly
dodany se systémem. Informace o zaruce je soucasti tohoto dokumentu nebo je
priloZena samostatné.

*  Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  Pfirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a
popisuje feSeni problémt se systémem a instalaci nebo vyménu
komponent. Tento dokument je k dispozici online na adrese
support.dell.com/manuals.

*  Média dodand se systémem obsahuji dokumentaci a ndstroje pro
konfiguraci a spravu systému. Mohou byt doddna napiiklad média tykajici
se opera¢niho systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a
komponent zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vidy nejprve zkontrolujte a proctéte aktualizace uvedené na adrese
support.dell.com/manuals, protoZe tyto aktualizace Casto nahrazuji informace v
ostatnich dokumentech.

Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupt popsanych v této piiruc¢ee nebo
nepracuje-li systém podle oéekdvani, nahlédnéte do Prirucky majitele
hardwaru. Spole¢nost Dell” nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni
skolenti a certifikaci. Dalsi informace naleznete na webovych strdnkdch
www.dell.com/training. Tato sluzba nemusi byt nabizena ve viech regionech.
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Informace NOM (pouze Mexiko)

K zafizeni popsanému v tomto dokumentu se vztahuji v souladu s pozadavky
oficidlni mexické normy NOM ndsledujici informace:

Dovozce: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Cislo modelu: E02S
Napdjeci napéti: 100-240 V stt.
Frekvence: 50/60 Hz
Spotteba proudu: 7,0-35A

Technické udaje

Procesor

Typ procesoru Jeden nebo dva ¢tyijadrové procesory Intel® Xeon®

Rozsifovaci shérnice

Typ sbérnice PCI Express 2. generace

Rozsifovaci sloty na
zvedacich kartach:

Zvedaci karta 1 (stfedni)

Jeden slot x4 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (slot 1)
POZNAMKA: Tento slot Ize upgradovat na délku 12,2 palce.
Jeden nizkoprofilovy slot x4 s délkou 9,5 palce (slot 2)
Zvedaci karta 2 (levd) Dva sloty x8 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (sloty 3 a 4)

nebo
Jeden slot x16 s plnou vyskou a délkou 9,5 palce (slot 3)

POZNAMKA: Podpora pro vykon aZ 25 W je k dispozici
pouze pro prvni dvé karty nainstalované do systému. DalSi
instalované karty musi mit vykon 15 W nebo nizsi.
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Pamét’

Architektura

Zditka pro
pamét’ové moduly

Kapacity
pamét’ovych moduld

Minimum paméti RAM

Pameét’ové moduly DIMM s taktovaci frekvenci 800,
1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3, registrované nebo bez
vyrovndvaci paméti, s ochranou ECC; Podpora
technologie Advanced ECC a optimalizace vyuziti
paméti.

Osmnidct 240kolikovych

Moduly UDIMM 1 GB a 2 GB, moduly RDIMM 2 GB,
4 GB nebo 8 GB

(jednoduché, dudlni nebo kvadralni — v zdvislosti na
kapacite)

1 GB s jednim procesorem (1 modul DIMM pro jeden
procesor)

Maximum paméti RAM 96 GB (s kvadralnimi moduly RDIMM 8 GB),
144 GB (s dudlnimi moduly RDIMM 8 GB)
nebo 24 GB (s moduly UDIMM 2 GB)

Jednotky

Pevné disky Az Sest SAS nebo SATA pevnych diskd, 3,5 palce,

Disketovi jednotka

Optickd jednotka

Disk flash

interni, vyménitelné za chodu
Volitelnd externi jednotka USB 1,44 MB

Jeden intern{ disk SATA DVD-ROM nebo
DVD+RW typu slimline
Volitelnd externi jednotka USB DVD

POZNAMKA: Za¥izeni DVD jsou urtena pouze pro data.

Volitelny interni USB
Volitelnd interni pamét’ova karta SD (Secure Digital)
Volitelnd externi pamét’ovd karta SD
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Konektory

Zadni panel

NIC Ctyfi konektory sité Ethernet typu RJ-45 podporujic
rychlosti 10/100/1000 Mb/s
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA
X(I)?]]ite]]né externf karta Jeden slot pro pamét’ovou kartu flash na zadnim panelu
ash

Ptedni panel

Video 15kolikovy VGA
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Interni
USB Jeden 4kolikovy, USB 2.0
Volitelny internf Jeden internf slot pro pamét’ovou kartu flash
modul SD
Video
Typ grafiky Integrovand Matrox G200
Grafickd pamét’ 8§ MB (sdilend)
Napajeni

Sttidavy proud (na jeden napdjeci zdroj)

Vykon 870 W (vysokokapacitni zdroj)

570 W /200840 KB (Energy Smart)
Napéti 90-264 V stt., automatické piepinani rozsahu, 47-63 Hz
Odvod tepla Maximalné 2968,6 BTU/hod. (vysoky vykon)

Maximalné 1944,9 BTU/hod. (Energy Smart)
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Napajeni (pokracovani)

Maximadlni narazovy
proud

Baterie

Systémova baterie

V typickych podminkdch napdjent a v celém provoznim
rozsahu systému miiZe ndrazovy proud dosahnout 55 A
na jeden napdjeci zdroj po dobu 10 ms nebo méné.

Lithium-iontova knoflikovd baterie CR 2032 3,0 V

Baterie RAID Lithium-iontova baterie 3,7 V
(volitelna)
Rozméry
Vyska 8,64 cm
Sitka 48,24 cm se zdapadkami kolejnicek
44,31 cm bez zdpadek kolejnicek
Hloubka 72,06 cm s napdjecimi zdroji a rdamem

Hmotnost (maximalni
konfigurace)

Hmotnost (prazdné)

68,07 cm bez napdjecich zdrojd a rimu

26,1 kg

17,7 kg

Prostiedi

POZNAMKA: Dal3f informace o méfenych Udajich prostiedi najdete pro jednotlivé
systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota

Provozni

Skladovaci

Relativni vihkost

Provozni

10 az 35 °C s maximalnim ndrtstem teploty o 10 °C za
hodinu

POZNAMKA: v nadmofskych vy$kdch nad 900 metrd je
maximalni provozni teplota sniZena o 1 °C na kaZdych 300 metrd.

-40 az 65 °C s maximalnim ndrtstem teploty o 20 °C za
hodinu

20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim ndrtstem
vlhkosti 0 10 % za hodinu
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Prostiedi (pokracovani)

Skladovaci

Maximadlni vibrace

Provozni

Skladovaci

Maximalni rz

Provozni

Skladovaci

Nadmotskd vyska

Provozni

Skladovaci

5 a7 95 % (bez kondenzace) s maximalnim ndréistem

vlhkosti 0 10 % za hodinu

0,26 g pii 5-350 Hz po dobu 5 minut v provoznich
orientacich

1,54 g pti 10-250 Hz po dobu 10 minut ve vsech orientacich

Pilsinusovy rdz ve vSech provoznich orientacich o sile 31 G
+/- 5 % s délkou impulsu 2,6 ms +/- 10 %

Pilsinusovy rdz na viech 3esti strandch o sile 71 G +/- 5 %
s délkou impulsu 2 ms +/- 10 %

Raz s obdélnikovym priibéhem vlny na viech $esti strandch o
sile 27 G se zménou rychlosti 5,969 m/s nebo vy3si

-16a73 048 m

POZNAMKA: v nadmoiskych vy$kach nad 900 metrd je
maximalni provozni teplota snizena o 1 °C na kaZdych 300 metrd.

-16 a7 10 600 m
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Remarques, précautions et avertissements

g REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

A PRECAUTION : une PRECAUTION indique un risque d'endommagement du
matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.

A AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d"un risque
d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations que contient ce document sont sujettes a modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque maniére que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Dell, le logo DELL et PowerVault sont des marques de Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des marques
déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire
référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie
tout intérét propriétaire vis-a-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.

Modele réglementaire E02S

Avril 2010 N/P G59TD Rév. A01



Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : avant de commencer, lisez les consignes de sécurité
fournies avec le systéeme.

Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation des rails et du systeme dans un rack

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.
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En option — Connexion du clavier, de la vidéo et de la souris

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire).

Aidez-vous des icones des connecteurs situés a l'arriere du systéme pour savoir
ou insérer chaque cible. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le
connecteur du cible du moniteur, s'il en est équipé.

Branchement du cable Ethernet

#=Gb [l [}2]

~

@ﬁ’

Branchez un cable Ethernet sur I'un des connecteurs Ethernet a l'arriere du
systeme.
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Branchement du ou des cables d'alimentation.

Branchez le ou les cbles d'alimentation sur le systeme.

Fixation du ou des cables d'alimentation

Repliez le cable et faites-le passer dans le clip comme le montre la figure, puis
fixez-le a l'aide de la sangle fournie.

Branchez ensuite 'autre extrémité du ou des cibles sur une prise de courant
mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité
de distribution de I'alimentation [PDU]).
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Mise sous tension du systéme

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur. Le
voyant d'alimentation s'allume.

Installation du cadre en option

Installez le cadre (si nécessaire).
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Autres informations utiles
A AVERTISSEMENT : consultez les informations sur la sécurité et les

réglementations fournies avec votre systeme. Les informations sur la garantie se
trouvent soit dans ce document, soit a part.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer le
systéme dans un rack.

*  Le Manuel du propriétaire présente les caractéristiques du systeme et
contient des informations de dépannage et des instructions d'installation
ou de remplacement des composants. Il est disponible en ligne sur le site
support.dell.com/manuals.

* Tousles supports fournis avec le systéme contiennent de la documentation
et des outils permettant de configurer et de gérer le systeme, notamment
la documentation et les outils du systeme d'exploitation, du logiciel de
gestion du systéme, des mises a jour systéme ct des composants systeme
que vous avez achetés avec le systeme.

Q REMARQUE : vérifiez toujours si des mises & jour sont disponibles sur le site
support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent
souvent les informations que contiennent les autres documents.

Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure déerite dans ce guide ou si le systeme
ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document Hardware Owner's
Manual (Manuel du propriétaire). Dell " offre une formation exhaustive et
une certification sur le matériel. Pour plus d'informations, voir
www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.
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Informations NOM (Mexique uniquement)

Les informations suivantes sur l'appareil décrit dans ce document sont
fournies conformément aux exigences de la Norme Officielle Mexicaine

(NOM) :

Importateur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Numéro de modele : E02S
Tension 100-240 VAC
d'alimentation :
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation 7,0-35A
électrique :

Caractéristiques techniques

Processeur

Type de processeur Un ou deux processeurs a double ou quadruple cocur
Intel® Xeon

Bus d'extension

Type de bus PCI Express 2¢me génération

Logements d'extension

dotés de cartes de montage pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x4

Adaptateur de (logement 1)
connexions 1 (central)

REMARQUE : ce logement peut &tre agrandi a
12,2 pouces.

Un bas profil, longueur 9,5 pouces, liaison x4
(logement 2)
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Bus d'extension (suite)

Adaptateur de

connexions 2 (gauche)

Deux pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x8
(logements 3 et 4)

ou

Un pleine hauteur, longueur 9,5 pouces, liaison x16
(logement 3)

REMARQUE : |a prise en charge d'adaptateurs allant
jusqu'a 25 W n'est possible que pour les deux premiers
adaptateurs installés. Les autres adaptateurs doivent étre
de 15 W ou moins.

Mémoire

Architecture

Supports du module
de mémoire

Capacités du
module de mémoire

RAM minimale
RAM maximale

Barrettes de mémoire ECC (code de correction
d'erreur) DDR3 cadencées a 800, 1066 ou 1333 MHz.
inscrites ou sans tampon. Prise en charge des opérations
ECC avancées ou de mémoire optimisée.

Dix-huit a 240 broches

UDIMM de 1 Go et 2 Go et RDIMM de

2 Go,4 Go ou 8 Go

(a une, deux ou quatre rangées de connexion, selon la
capacité)

1 Go avec un seul processeur (1 DIMM par processeur)

96 Go (avec RDIMM a quatre rangées de connexions de
8 Go), 144 Go (avec RDIMM a double rangées de
connexion de 8 Go) ou 24 Go (avec UDIMM de 2 Go)

Lecteurs

Disques durs

Lecteur de disquette

Jusqu'a six disques durs internes SAS ou SATA de 3,5
pouces
Disques durs SATA

Un lecteur de disquette de 1,44 Mo USB externe, en
option
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Lecteurs (suite)

Lecteur optique

Lecteur Flash

Un lecteur DVD-ROM SATA slimline ou un
lecteur de DVD+RW
Un lecteur de DVD USB externe, en option

REMARQUE : |es périphériques DVD sont uniquement
des périphériques de données.

USB interne, en option
Carte mémoire Secure Digital (SD) interne, en option
Carte mémoire SD externe, en option

Connecteurs

Arricre

Carte réseau

Quatre prises Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps

Série Un connecteur DTE a 9 broches, compatible 16550
USB Deux connecteurs a 4 broches, conformes USB 2.0
Vidéo Un connecteur VGA a 15 broches
Carte VFlash externe, en  Un logement de carte mémoire Flash sur le panneau
option arricre
Avant
Vidéo Un connecteur VGA 4 15 broches
USB Decux connecteurs a 4 broches, conformes USB 2.0
Internes
USB Un connecteur a 4 broches, compatible USB 2.0
Module SD interne, en  Un logement interne de carte mémoire Flash
option
Vidéo

Type de vidéo

M¢émoire vidéo

Matrox G200 intégré
Partagée de 8 Mo
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Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance
Tension
Dissipation thermique

Appel de courant

maximal

Piles
Pile du systeme

batterie RAID
(en option)

870 W (haute capacité)
570 W /200840 KO (mode Energy Smart)

90-264 VAC, avec sélection automatique de la tension,
47-63 Hz

Maximum de 2968,6 BTU/h (haute capacité)
Maximum de 1944,9 BTU/h (mode Energy Smart)

Dans des conditions de ligne typiques et dans toute la
gamme ambiante de fonctionnement du systeme,
l'appel de courant peut atteindre 55 A par bloc
d'alimentation pendant un maximum de 10 ms.

Pile bouton au lithium-ion CR 2032 (3 V)

Bloc batterie de 3,7 V au lithium-ion

Caractéristiques physiques

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (configuration
maximale)

Poids (a vide)

8,64 cm (3,4 pouces)

48,24 cm (18,99 pouces) avec les loquets du rack
44,31 em (17,4 pouces), sans les loquets du rack

72,06 cm (28,4 pouces), avece les blocs d'alimentation ct
le cadre
68,07 cm (26,8 pouces), sans les blocs d'alimentation ni
le cadre

26,1 kg (57,54 livres)

17,7 kg (39 livres)
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Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées a
différentes configurations particuliéres, voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Entreposage

Humidité relative

En fonctionnement

Entreposage

De 10 a4 35 °C (de 50 a 95 °F) avec un gradient thermique
maximal de 10 °C par heure

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a 900 métres
(2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est
réduite de 0,55 °C (1 °F) tous les 168 metres (550 pieds).

De -40 © 4 65 °C (de -40 ° a 149 °F) avec un gradient
thermique maximal de 20 °C par heure

De 20 % a 80 % (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10 % par heure

De 5495 % (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10 % par heure

Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement

Entreposage
Choc maximal

En fonctionnement

Entreposage

0,26 Gms avec un balayage de 5 a 350 Hz pendant 5
minutes (en position de fonctionnement)

1,54 Gms de 10 a 250 Hz pendant 10 mn (toutes positions)

Une impulsion de choc demi-sinusoidal de 31 G a plus ou
moins 5 % pendant un maximum de 2,6 ms a plus ou moins
10 % (toutes positions de fonctionnement)

Une impulsion de choc demi-sinusoidal sur les six cotés de
71 G a plus ou moins 5 % pendant un maximum de 2 ms a
plus ou moins 10 %

Choc d'ondes carrées sur les six cotés de 27 G avec un
changement de vitesse supéricur ou égal a 587 m/sec
(235 pouces/sec)
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Environnement (suite)

Altitude

En fonctionnement

Entreposage

De -16 23 048 m (de -50 a 10 000 pieds)

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a 900 métres
(2950 pieds), la température maximale de fonctionnement est
réduite de 0,55 °C (1 °F) tous les 168 metres (550 pieds).

De -16 210 600 m (-50 a 35 000 picds)

Guide de mise en route | 37



38 | Guide de mise en route



Dell™ PowerVault™
DL2100 Systeme

Handbuch zum Einstieg
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerk-
sam, mit denen Sie das System besser einsetzen kdnnen.

/\ VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS macht auf mégliche Beschédi-
gung der Hardware oder Verlust von Daten bei Nichtbefolgung von Anweisungen
aufmerksam.

A WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewie-
sen, die materielle Schaden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur
Folge haben konnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieser Materialien, in jeglicher Weise ohne vorherige schrift-
liche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo und PowerVault sind Marken von Dell Inc.;
Intel und Xeon sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Landern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und
Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Vorschriftenmodell E02S

April 2010 Teilenr. G59TD Rev. AD1



Installation und Konfiguration

A WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausfiihren der folgenden Schritte die Sicherheits-
hinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung, und identifizieren Sie die einzel-
nen Komponenten.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems zu-
nichst die Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen, die im
Lieferumfang des Systems enthalten sind.
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Bildschirm und Maus

SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschliisse auf der Riickseite des Systems sind mit Symbolen gekennzei-
chnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken Sie
daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels festzu-

zichen.

AnschlieBen des Ethernet-Kabels

Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit einem der Ethernet-Anschliisse auf der
Riickseite des Systems.
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AnschlieBen der Netzstromkabel

Verbinden Sie das bzw. die Netzstromkabel mit dem System.

Sichern der Netzstromkabel

Bilden Sie mit dem(n) System-Netzstromkabel(n) wie abgebildet eine
Schlaufe, und sichern Sie das/die Kabel mit dem beigefiigten Riemen an der
Klammer.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steck-
dose oder mit einer separaten Energiequelle, etwa einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) oder einer Stromverteilungseinheit (PDU).
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Einschalten des Systems

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Darauthin soll-
te die Betriebsanzeige aufleuchten.

Anbringen der optionalen Frontverkleidung

Installieren Sie die Frontverkleidung (optional).
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Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Informationen zu Sicherheit und Vorschriften, die
mit dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kénnen méglicher-
weise als separates Dokument beigelegt sein.

* Inder zusammen mit der Rack-Lésung gelieferten Rack-Dokumentation
ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch finden Sie Informationen iiber System-
funktionen, sowie dartiber, wie Fehler im System behoben und System-
komponenten installiert oder ausgetauscht werden. Sie finden dieses Do-
kument online unter support.dell.com/manuals.

* Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumen-
tation und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems,
insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware,
System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten.

E4 ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktuali-
sierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere Infor-
mationen werden damit gegebenenfalls ungiltig.

Wie Sie technische Unterstiitzung erhalten

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nehmen Sie das Hardware-
Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bictet Ihnen umfangreiche Hardware-
Schulungen und Zertifizierungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfigung.
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NOM-Informationen (nur fiir Mexiko)

Die folgenden Informationen bezichen sich auf das in diesem Dokument be-
schriebene Gerit und sind in Ubereinstimmunng mit den mexikanischen
Normen (NOM):

Importeur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Modellnummer: E02S
Netzspannung: 100-240 Volt Wechselstrom
Frequenz: 50/60 Hz
Stromaufnahme: 7,0-3,5A

Technische Daten

Prozessor
Prozessortyp Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon® Prozessoren
Erweiterungsbus
Bustyp PCI-Express 2. Generation
Erweiterungssteckplitze
iiber Riserkarten: Ein x4-Steckplatz mit voller Bauhdhe, 9,5 Zoll Linge
Riser 1 (Mittlere (Steckplatz 1)
Steckkarte) ANMERKUNG: Dieser Steckplatz kann auf 12,2 Zoll auf-
geriistet werden.
Ein x4-Low-Profile-Steckplatz, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 2)
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Erweiterungsbus (fortgesetzt)

Riser 2 (Linke

Zwei x8-Steckplitze mit voller Bauhohe, 9,5 Zoll Linge

Steckkarte) (Steckplatz 3 und 4)

oder
Ein x16-Steckplatz mit voller Bauhohe, 9,5 Zoll Linge
(Steckplatz 3)
ANMERKUNG: Bis zu 25 W werden nur auf den beiden
zuerst im System installierten Karten unterstiitzt; fiir alle
danach installierten Karten werden hochsten 15 W unter-
stiitzt.

Speicher

Architektur Registrierte oder nicht gepufferte ECC (Error

Speichermodulsockel

Speichermodulkapazititen

RAM (Minimum)

RAM (Maximum)

Correcting Code) DDR3-DIMMs mit 800, 1066 oder
1333 MHz. Unterstiitzung fiir Advanced ECC oder
speicheroptimierten Betrieb.

18 x 240-polig

1-GB und 2-GB-UDIMMs, und 2-GB-, 4-GB-,
oder 8-GB-RDIMMs
(Single-, Dual- oder Quad-Rank, je nach Kapazitit)

1 GB mit einem Einzelprozessor
(1 DIMM pro Prozessor)

96 GB (mit Quad-Rank 8-GB-RDIMM),
144 GB (mit Dual-Rank 8-GB-RDIMM) oder
24 GB (mit 2-GB-UDIMMs)

Laufwerke

Festplattenlaufwerke
Diskettenlaufwerk

Optisches Laufwerk

Bis zu sechs interne, hot-swap-fihige SAS- oder
SATA-Festplattenlaufwerke (3,5 Zoll)

Optionales externes USB-Laufwerk fiir 1,44-MB-
Disketten

Ein internes SATA-DVD-ROM oder
DVD+RW-Laufwerk in Flachbauweise
Optionales externes USB-DVD-Laufwerk

ANMERKUNG: DVD-Gerite sind reine Datenlaufwerke.
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Laufwerke (fortgesetzt)

Flash-Laufwerk

Optionaler interner USB-Anschluss
Optionale interne Secure Digital (SD)-Speicherkarte
Optionale externe SD-Speicherkarte

Anschliisse
Riickseite
NIC Vier RJ-45 10/100/1000-MBit/s-Ethernet-Anschlisse
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Grafik VGA, 15-polig

Optionale externe
VFlash-Karte

Vorderseite
Grafik
USB

Intern
USB

Optionales internes SD-
Modul

Ein Flash-Speicherkartensteckplatz an der Riickwand

VGA, 15-polig
Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform

Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform

Ein interner Flash-Speicherkartensteckplatz

Grafik

Grafiktyp Integriert, Matrox G200
Grafikspeicher 8 MB Shared Memory
Power

AC-Netzstromversorgung (je Netzteil)

Leistung

Spannung

8 |

870 W (Hochleistung)
570 W /200840 KB (Energy Smart-Betrieb)

90-264 V Wechselstrom, autom. Bereichseinstellung,
47-63 Hz
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Power (fortgesetzt)

Wiirmeabgabe Maximal 2968,6 BTU/h (hohe Leistung)
Maximal 1944,9 BTU/h (Energy Smart)

Maximaler Unter typischen Leitungsbedingungen und tiber den

Einschaltstrom gesamten Umgebungsbetriebsbereich des Systems kann
der Einschaltstrom pro Netzteil tiber cinen Zeitraum
von 10 ms oder weniger 55 A erreichen.

Batterien
Systembatterie CR 2032, 3.0-V-Lithium-lonen-Knopfzelle
RAID-Batterie 3,7V Lithium-lonen-Batterie
(optional)
Abmessungen und Gewicht
Hohe 8,64 cm
Breite 48,24 cm mit Rack-Befestigungselementen
44,31 cm ohne Rack-Befestigungselemente
Tiefe 72,06 cm mit Netzteilen und Blende
68,07 cm ohne Netzteile und Blende
Gewicht (maximale 26,1 kg
Konfiguration)
Gewicht (leer) 17,7 kg
Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir verschiedene
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur
Wiihrend des 10° bis 35 °C bei einem max. Temperaturanstieg von 10 °C
Betriebs pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter verringert sich die
maximale Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.

Lagerung -40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F) bei einem max.
Temperaturanstieg von 20 °C pro Stunde
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Relative Luftfeuchtigkeit

Wihrend des 20 % bis 80 % (nicht-kondensierend) mit einem Anstieg der
Betriebs Luftfeuchtigkeit von maximal 10 % pro Stunde
Lagerung 5% bis 95% (nicht-kondensierend) mit einem Anstieg der

Luftfeuchtigkeit von maximal 10 % pro Stunde

Zulissige Erschiitterung

Waihrend des 0,26 Gms bei 5-350 Hz fiir 5 Minuten in Betriebsrichtungen
Betriebs
Lagerung 1,54 Gms bei 10-250 Hz fiir 10 Minuten in allen Richtungen
Zulissige Stofeinwirkung
Wiihrend des HalbsinusstoB in alle Betriebsrichtungen von 31 G plus oder
Betriebs minus 5> % mit einer Impulsdauer von 2,6 ms oder minus
10 %.
Lagerung Halbsinusstof auf allen sechs Seiten von 71 G plus oder
minus 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms oder minus
10 %.

Rechteckwellenstof auf allen sechs Seiten von 27 G mit
einer Geschwindigkeitsinderung von mindestens 6 m/s.

Hohe iiber NN
Wihrend des -16 bis 3 048 m

Betriebs ANMERKUNG: Bei Hahen {iber 900 Meter verringert sich die
maximale Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.
Lagerung -16 bis 10 600 m
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2uoTtiuarta Dell™
PowerVault™ DL2100

Ta TTpwTa BAMATA PE TO
oUaTNUa 00g

MovréAo Katd Toug Kavoviopoug E02S

D&LL



Inueiwon, TPoooxn Kal Tposidotroinon
g ZHMEIQZH: H SHMEIQZH utrodeikvigl onpavTikEG TTANPOQOPIES TTOU 0OG
BonBouv va xpnoiyoTroleite KAIAUTEPA TOV UTTOAOYIOTH GOG.

/\ MPOZOXH: H MPOZOXH utroBnAwver BuvnTikr UAIKA JNuid f aTTGAEIa
Sedopévwy, av dev akoAouBouUvTai ol odnyies.

A MPOEIAOMOIHZH: H MPOEIAOMOIHEH utrodnAwvel duvnTiki UAIKA {nuid,
owpatiki BAARN A Bdvaro.

O winpogopicg avTod TOL EYYPAPOV pmopel va aAhAEOVV ympic Tpoctdomoinom.
© 2009 Dell Inc. Mg em@oraén Tavrog SiKoudpaTos.

AT0yOpeVETAL CVGTNPDG 1] OVOTAPOYDYT] CVTAV TV VAKGOV UE 0TOL0VONTTOTE TPOTO XMPIG TV
&yypaon Gdewa g Dell Inc.

H ovopacio Déell, to hoydtomo DELL kain ovopacio PowerVault sivon epmopikd ofjpora tg Dell Inc.
Ot ovopaoieg Intel kot Xeon ivor ofjporta katotedévra g Intel Corporation otig H.IT.A. kon o€ dAkeg
XDPES.

AM\a EUTOPIKE GNLOTOL KO EUTOPIKEG OVOLAGIEG LTOPEL VOL XPNGILOTOLOVVTOL GTO TAPOV EYYPAPO
AVOPEPOUEVOL EITE GTOVE KATOYOVG TOV STUATMV KO T®V OVOUGTOV gite oo, poiovto tovg. H Dell Inc.
moaporteiton omd kabe SIKAimLO GE EUTOPIKA GTLLOTO KOL EUTOPIKEG OVOUAGIES TPITOV.

MovréAo kard Toug kavoviopoug E02S

AtrpiAiog 2010 P/N G59TD  Ava#. A01



EykardoTaon kal pUOUIOT TTAPAUETPWY

A MPOEIAONOIHZH: Mpotol ekTeAéTETE THV TTOPOKATW SIAdIKATIA,
oupBouleuBeite Tig 0dnyieg ac@daAeiag TTou cuvodeUouv To CUCTNHA GAG.

Avolyua TnG CUOKEUNOi0G TOU CUCTIHMOTOS

AvoiEte T cVoKELAGIN TOV GVGTHLTOG GOG KOl AVAYVOPIoTE KAOE aVTIKEILEVO.

ToroBéTNON TWV PAYWY KOI TOU CUCGTAUATOS O¢€ rack

ZUVOPHOAOYNOTE TIG PAYES KOL EYKATACTNGTE TO GVOTNWO. 6€ rack cOpE®Va, pe
TI 00N yieg ac@dlelog kat Tic 00Nyieg eykatdotaong o€ rack Tov mapéyovran pe
TO GUOTNUA GOG.
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MpoaipeTikd — ZUvSeon Tou TTANKTPOAOyiou, TG 000vVNG Kal TOU
TTOVTIKIOU

Yvvdéote 10 TANKTPOAGYL0, TO TTOVTiKL Kot TNV 006V (TpoatpeTiKd).

O1 B0peg 670 oW PLEPOS TOL CLUGTNHUATOG £YOVV EKOVIOLN TAL OTOTN
vodekvhovy T0 Kahddlo Tov cuvdéetar oe kKabe Bupa. TIpénetl va cpitete Tig
Bidec (v vrdpyovv) ot Bvpa kKakwdiov g 006vNg.

Z0vdeon Tou KaAwdiou Ethernet

#=Gbll <A (1Y 3] (1Y 4 |

Yuvdéote évo kadmdio Ethernet oe pio and tig 0Opeg Ethernet 6to nicw
HEPOG TOL GLOTNHATOG.
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Zovdeon Twv KaAwdiwv Tpopodoaiag

YVVvOEDTE T KOAMOLO TPOPOSOGING GTO GUGTI L.

Aoc@dAion Twv KaAwdiwv Tpo@odoaiag

ToAi&te T0 KOADOLO TPOPOSOGING TOV GUGTHLATOS OTMS PAIVETAL GTNV EIKOVAL
KOl OTEPEDOTE T GTO OTNPLYLLO XPTCLLOTOLDOVTAG TNV TAPEXOLEVT Tovia.
TonoBethote TV GAAN dxpn Tov KaAwdiov (] TV Kalmdimv) Tpoeodociog o
yeliopévn mpila M og Eeywpiot myN NAEKTPIKOD pedUATOC, TT.). € £va GOOTNUA
adidrewnng tpo@odoaiag (UPS) 1 o povada dravoung peduatog (PDU).
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Evepyotroinon Tou cuoTRpOTOg

[Matote o KOLVUTL AglTOVPYinG 6To GvoTNHA Kot Trv 006vn. H Avyvia
Aertovpyiog Ba mpémet va avayeL.

ToroBéTnoN TNG TTPOAIPETIKAG OTEPAVNG CUYKPATRONG

TonoBethoTE TN 6TEPAVT GLYKPATNOTS (TPOALPETIKE).
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AAAEG TTANPOPOPIEG TTOU EVOEXETAI VO
XPEIOOTEITE

A NPOEIAONOIHZH: Avarpére oTIG TANPOQPOPIEG TXETIKA PE TNV AOQPAAEI
KQI TOUG KOVOVIGHOUG TTOU £XOUV OTTOOTUAEI e TO oUoTNHG oag. O1
TAnpogopieg yia TNV eyyinon evoéxeral va cuptrepIAappavovTal o€ auTd T0
£€yypa@o 1 va atmoTeAouv EeXwpPIoTO Eyypao.

* H avriotoyn tekunpinon mov cuvodevel T d1kn cog Adon Yo torofétnon
og rack meptypdeetl Tov Tpomo TonoHETNoNG ToV CLOTHUNTOC Gug oe rack.

o To eyyepidio kardyov viikod TaPEYEL TANPOPOPIES CYETIKA e TO.
YOPOUKTIPIOTIKA TOV GUGTHLATOG KOL TEPLYPAPEL TNV AVTYLETAOTION
TPOPANUATOV TOV GLGTAOTOS COG KOL TNV EYKATACTACT 1] TNV
OVTIKATAOTACT GUGTATIKOV GTOLEI®V TOV GLOTAWNTOG. To TapPdV Eyypapo
givar dabéoipo nhektpovikd otny tomobeoia support.dell.com/manuals.

*  Tuyov dickor CD/DVD nov 6uvodedovy 10 GOGTNUE GOG Kot ToPEXOLYV
TeEKUNploon Kot epyaieia yio T SIUOPPOOT Kot Tr Slayeiplon Tov
CLOTHHATOG GOG, OTOV GUUTEPIAAUPAVOVTaL 1] TEKUNPI®OT KL TO EpyaAEio
Y10 TO AEITOVPYIKO GUGTNLA, TO LOYIGUIKO Sl Eiplong GLGTAULITOC, Ol
EVNLLEPDOELG GLOTNHOTOG KOt T EEQPTILLATO GUGTILATOG TTOV OyOPAGATE
pofi pe To GVOTNUA GOG.

ﬂ ZHMEIQZH: EAéyxeTe TIGVTOTE VI EVNUEPWHEVEG EKBOTEIG OTNV TOTTOBETIT

support.dell.com/manuals kai va 81aBAZETE TTPWTA TIG EVNHEPWHEVES
ekdOOEIG €TTEIBA TTOAU GUXVA avTIKABIGTOUV TIG TTANPOoQOpieg AAAWY Eyypd@wV.

Aqyn TeXVIKAG BonBelag

Edwv dev koatavoeite pia dtodikacio Tov 0d1yod avtov 1 av T0 GOGTNHO OV
Aertovpyet [Le TOV avopevOpEVO TPOTO, avatpéEte 610 Eyyeipidio kotdyov vAikod.
H Dell™ mapEYEL OAMOKANPOLLEVT EKTTaidEVOT Kot TioTomoinon vAkod. T
nePloodTEPEG MANPOPOpies, avatpéEte otn dievbuven www.dell.com/training.
H vanpecio avt gvdéyetol va unv Tpoceépetatl oe OAes TIG Tonobecies.
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MAnpogopieg NOM (Mévo yia To Megikod)

O TopOKAT® TANPOPOPIES TAPEYOVTAL Y10 TN CUCKELT] TTOV TEPLYPAPOVTUL GTO
TAPOV £YYPAPO COLPMVO, LLE TIC TPOSLUYPOUPES TV EMICTL®V TPOTHTMOV TOV

Me&wov (NOM):

Ewoayoyéag:

ApOudg povtélov:
Téion mapoyng:
Zoyvéo:
Koatavaioon
peLUATOC:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

E02S

100-240 VAC

50/60 Hz

7,0-3,5A

TeXVIKEG TTPOSIAYPAPES

Eme§epyaoTng

Tomog enelepyaotn

"Evog 1 600 tetpamopnvor enelepyaotis Intel® Xeon®

Aiaulog emékTaong

TYmog doadvrov

Y7odoyég emékToomng Le

k@Ot K@pto (riser):
Kabetn xapra (riser) 1
(kevtpwn)

PCI Express Generation 2

Mia obvdeon mAnpovg Byovg, unkovg 9,5 wtchv,

x4 (vmodoyn 1)

ZHMEIQZH: H utodoxn auTr ptropei va avopadpioTsi ot
12,2 ivioeg.

Mia oHvdeon mAnpovg Hyovg, uikovg 9,5 wvtedv,

x4 (vmodoyn 2)

58 | Ta Tpwta BrPATA e To oUCTNHE oag



Aiaulog emékTaong (Zuvéyeia)

KaBetn kapra (riser) 2
(aprotepn)

Avo cuvdécelg Tinpovg vyovg, 9,5 wiohv, X8

(vmodoyn 3 xou 4)

|

Mia 6Ovdeon TAfpovg Dyovg, unkovg 9,5 wicmv, X16
(vmodoyn 3)

ZHMEIQXH: Ymootipign yia éwg 25 W eivar SiaBéoiun
oTIG TTpwTEG U0 KAPTEG TTOU EyKaBioTavTal 010 oUCTNA.
Tuxdv TpdoBeTEG KApTESG TIPETTE VO ival 15 W rj AiydTepo.

Mvripn

ApyLTEKTOVIKT Movadec DIMM ota 800, 1066 1 1333 MHz DDRS3,
registered 1 unbuffered pe Error Correcting Code (ECC).
Yrootpién yia Advanced ECC 1 Aertovpyia Memory
Optimized.

Movada pviung Agxaoktd 240 axidwv

Ymodoyég

Movada pvipng 1 GB ka1 2 GB UDIMM «o1 2 GB, 4 GB,

XopnTiotnteg 1 8 GB RDIMM

EMéyrom pvipm RAM
Méyiot pviun RAM

(novég, duthég M TeTpamAEG, AVAAOYQ LE TN YOPNTIKOTITO)
1 GB pe pové enetepyoot (1 DIMM avé enefepyactn)

96 GB (e tetpanin 8 GB RDIMM), 144 GB (ue Stk
8 GB RDIMM) 11 24 GB (ne 2 GB UDIMM)

Movadeg diokwv

Movadeg oxAnpod dickov

Movada diokétag

Movada onTIKOV dicK®V

Movdéda Flash

"‘Emg €& okAnpoti dickot 3,5 wtohv, ecmotepikol, apeong

ouvdeonc SAS f
SATA

[poarpetikn e€mwtepkn povado USB 1,44 MB

Mia ecotepwkr povédo SATA DVD-ROM 7

DVD+RW, tHmov slimline

[poarpetikn ewtepkn povado USB DVD
ZHMEIQXH: O1 cuokeuég DVD cival povo yia dedopéva.

[Mpoarpetikd ecotepicd USB

[Ipoatpetiky ecwTEPIKN KapTa uviung Secure Digital
(SD)

[poarpetikn e&mwtepkn kapto pvnung SD
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Oupeg

ITicw

Kdépta ductvov Téooepig vrodoyég RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet

ZelplaKkeg 9 axidwv, DTE, cvppatég pe 16550
USB Avo tov 4 okidwv, coppatéc pe USB 2.0
Kdapta ypapikov VGA 15 axidwv

Mpoarpetich e€otepikny  Mia vrodoyn kaptog wviung flash oto micw pépog

kapta VFlash

Mmnpootd

Kdapta ypapikov VGA 15 axidov

usSB Avo tev 4 axidov, cupfatéc e USB 2.0
Ecwtepuca

uUSB Mia tov 4 axidwv, copPat) pe USB 2.0

[Ipoarpetikn ecwTePKN
povada SD

Mia vrodoyf ecwtepikng kaptag pvAung flash

Kdpra ypagikwv

THmog kdpTog Ypopkdv

Mviun KapTag ypopikov

Evoopoatopévn Matrox G200
8 MB kowng ypnong

Tpogodoaia

Tpogodocia AC (avé mapoyn Tpo@odociog)

Ioyg oe watt

Téon
"Exhvon Bepudtnrog

870 W (vynAn xatovalwon)
570 W /200840 KB (Energy Smart)

90-264 VAC, avtopvBulopevn, 47-63 Hz

2968,6 BTU/hr 1o mold (vynAf kotavéimon)
1944,9 BTU/hr to moA0 (Energy Smart)

Kdto amd tumikég cuvOnkes ypoppung Kot Tave and v
neployn Aertovpyiog teptBaAlovtog 0OAOKANpOL TOV
GUGTNLLOTOG, TO PEVUA EIGPONG umopel vo ayyiget Ta 55 A
ava mapoyn tpoodoaiag yio 10 ms 1y Aydtepo.

Méyioto pedpa
€16POTG
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Tpogodooia (Zuvéxeia)

Mrnotapieg
Mmratopio cuetpotog

Mmratopic RAID
(mpooupeTikn)

CR 2032 3,0 V vtev Mbiov og oyfua vopicpotog

Mrnartapia 16vov Mbiov 3,7 V

Duoikd XapaKTNPIOTIKG

"Yyog
ITAdrog

Babog
Bapog (uéyrot

Sopopowon)
Bapog (kevo)

8,64 cm

48,24 cm pe acpdheteg rack
44,31 cm yopig acedieeg rack

72,06 cm pe TpoPOSOTIKG KOl GTEQAVY] GLYKPATNOTS
68,07 cm y@pig TPOPOSOTIKA KOl GTEPAVY GLYKPATNONG

26,1 kg

17,7 kg

XapakTnpIloTiKa TePIBAAAovTOog

ZHMEIQZH: T emmimAéov TTANpoQOpIEC OXETIKG HE TIG TTEPIBAMOVTIKES HETPRTEIS YIa
OUYKEKPIUEVEG DIOPOPPWOEIS TUOTAUATOG, ETTIOKEPTEITE Tr) diEUBuvon
www.dell.com/environmental_datasheets.

Ogppokpacio

Kotd m Aettovpyia

Kotd mv
amobnkevon

Zyxetikn vypacio

Kot ™ Aetrtovpyia

Koté mv
amoffkevon

10 éwg 35 °C pe péyioto puud petafoing g eppokpaciog
10 °Clopa

ZHMEIQZH: Mo uwdpetpo dvw Twv 900 PETPWY, N HEYIOTN
Bepuokpaaia Aciroupyiag eAaTTWVETAI OVOUAOTIKG KaTtd 17°C
avd 168 pérpa.

-40 éwg 65 °C (-40 éwg 149 °F) pe péyioto pubpd petaBorng
g Oeppokpoaociog 20 °Clopa

20% ¢wc 80% (ympig cvpumdkveon) pe péytoto pubud
petaforng g vypaciog 10% ava mpa

5% émg 95% (yopic copmdkveoon) pe péyioto pubud
petoforng g vypaciog 10% avd dpa
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XapokTtnpioTikd TepIBaAAovrog (Zuvéxeia)

Méyiot taldvievon

Koté ™ Aertovpyia

Katd v
amofkevon

Méyiot d6vnon

Kotd ™ Aettovpyia

Koté mv
amofkevon

Yyoépetpo

Kotd ™ Aettovpyia

Koté mv
amofkevon

0,26 Gms om6 5-350 Hz ywa 5 Aentd o katevBivoelg
Aertovpyiag

1,54 Gms am6 10-250 Hz yia 10 Aentd o OAes TIG
Katevdvveelg

Advnon evog nuitoviov 6 OAeg TG Katevbivoelg Aettovpyiog
1 31 G ovv 7 peiov 5% pe dudpketa Todpov 2,6 ms cov )
petov 10%

Advnon evig ntoviov kot otig €L Thevpd 71 G ouv 1 pelov
5% pe ddpreta mokpod 2 ms cuv 1 peiov 10%

Advmon TeTpay@viKoy KOUaTog Kot oTiS £EL Thevpéc 27 G pe
aAdayf Tayvtrag 235 in/sec 1 peyoldtepn

a6 —16 émg 3.048 pétpa

ZHMEIQZH: Mo ugdpetpo dvw Twv 900 PETPWY, N HEYIOTN
Bepuokpaaia Aciroupyiag EAATTWVETAI OVOUAOTIKG kaTd 17°C
avd 168 pétpa.

a6 —16 émg 10.600 pétpa
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Komputery
Dell™ PowerVault™ DL2100

Rozpoczecie
pracy z komputerem

D&LL



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia
g UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomosé, ktdra pomoze lepiej wykorzystac
komputer.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzetu lub utraty
danych w razie nieprzestrzegania instrukciji.

A OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje
ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub $mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatéw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tym tekscie: Dell, logo DELL i PowerVault sa znakami towarowymi firmy
Dell Inc.; Intel i Xeon sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Tekst moze zawiera¢ takze inne znaki handlowe i nazwy handlowe, odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakdéw i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw handlowych innych niz jej wiasne.

Regulatory Model E02S

Kwiecien 2010 Nr ref. G59TD Wersja A01



Instalacja i konfiguracja

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej procedury zapoznaj
sie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczeiistwa dotaczonymi do komputera.

Rozpakowanie komputera

Rozpakuj komputer 1 zidentyfikuj jego poszczegélne elementy.

Instalowanie prowadnic i zestawu komputerowego w szafie typu rack

Zamontuj prowadnice 1 zainstaluj komputer w szafie typu rack zgodnie z
instrukcjami dotyczacymi bezpieczeristwa oraz instrukcjami dotyczacymi
instalacji szafy typu rack dostarczonymi wraz z komputerem.
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Opcjonalnie — Podtaczanie klawiatury, monitora i myszy

Podtacz klawiaturg, mysz i monitor (opcjonalnie).

ZYacza na tylnym panelu komputera oznaczone sa ikonami wskazujacymi, kt6ry
kabel nalezy podtaczy¢ do kazdego ztacza. Nalezy upewnié sig, ze sruby na
ztaczu kabla monitora sa dokrecone (o ile wystepuja).

Podtaczanie kabla sieci Ethernet

Podlgcz kabel sieci Ethernet do jednego ze zlaczy sieci Ethernet w tylnej
czesel komputera.
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Podtaczanie kabli zasilania

Podtacz kable zasilania do komputera.

Zamocowanie kabla (kabli) zasilania

Zegnij kabel (kable) zasilania komputera w petle, w sposéb przedstawiony na
rysunku 1 zamocuj kabel na wsporniku, uzywajac zataczonej opaski.

Podlgcz druga koricowke kabla (kabli) do uziemionego gniazdka elektrycznego
lub oddzielnego zrédta zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub
do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).
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Wiaczanie komputera

Nacisnij przyciski zasilania zestawu komputerowego i monitora. Powinien
zaswiecic si¢ wskaznik zasilania.

Instalowanie opcjonalnej ostony

Zamontuj oston¢ (opcjonalna).
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Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczeiistwa i przepisow prawnych
w dokumencie dostarczonym wraz z komputerem. Informacje dotyczace gwarancji
moga zostac¢ zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny
dokument.

*  Dokumentacja dotaczona do szafy typu rack przedstawia sposob
montowania na niej komputera.

* Instrukcja uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach komputera i
opis sposobow rozwiazywania probleméw zaistniatych podczas jego
uzytkowania, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany jego
clementéw. Dokument ten jest dostepny w trybie online na stronie
support.dell.com/manuals.

*  Wazystkie nosniki dostarczone z zestawem komputerowym zawierajace
dokumentacje i narz¢dzia do konfiguracji komputera oraz
zarzadzania nim, wliczajac te, ktére dotycza systemu operacyjnego,
oprogramowania do zarzadzania systemem, aktualizacji systemu oraz
clementéw nabytych wraz z komputerem.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawily sie nowe aktualizacje na stronie
support.dell.com/manuals i czyta¢ je, poniewaz aktualizacje czesto pojawiajg
sie na stronie internetowej z wyprzedzeniem w stosunku do innych dokumentéw.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli procedury opisane w tym podrgezniku sa niezrozumiate lub jesli komputer
nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, nalezy zapoznac¢ si¢ z Instrukejq uzytkownika
sprzetu. Dell " oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacje w zakresie sprzetu.
Aby uzyska¢ wigcej informacji na ten temat, zobacz: www.dell.com/training.

Ta ustuga moze nie by¢ dost¢pna we wszystkich lokalizacjach.
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Informacje dotyczace NOM (tylko Meksyk)

Informacje przedstawione ponizej dotycza urzadzenia opisanego w niniejszym
dokumencie 1 s3 zgodne z wymogami standardowych norm obowiazujacych w

Meksyku (NOM):

Importer:

Numer modelu:
Napiccie zasilania:
Crzestotliwosé:
Poboér pradu:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

E02S

Prad zmienny 100-240 V

50/60 Hz.

7,0-35A

Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora

Jeden lub dwa procesory cztero- badz dwurdzeniowe
Intel® Xeon®

Szyna rozszerzen

Typ magistrali
Gniazda rozszerzen z
zastosowaniem
kart nosnych
Karta nosna 1
(srodkowa)

PCI Express Generation 2

Jedno gniazdo o pelnej wysokosci 1 9,5-calowej dtugosci;
tacze x4 (gniazdo 1)

UWAGA: Mozna wykonaé modyfikacje tego gniazda do
dtugosci 12,2 cala.

Jedno gniazdo o niskim profilu i 9,5-calowej dtugosci;
tacze x4 (gniazdo 2)
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Szyna rozszerzen (ciag dalszy)

Karta nosna 2 (lewa) ~ Dwa gniazda o pelnej wysokosci i 9,5-calowej dtugosci,
tacze x8 (gniazdo 31 4)
lub
Jedno gniazdo o petnej wysokosci 1 9,5-calowej dtugosci;
tacze x16 (gniazdo 3)
UWAGA: Tylko dwie pierwsze karty zainstalowane w
komputerze moga mie¢ moc do 25 W. Wszystkie dodatkowe
powinny mie¢ moc co najwyzej 15 W.

Pamigé

Architektura Pamieci DDR3 DIMM o czestotliwosci 800, 1066 Tub
1333 MHz; rejestrowane lub niebuforowane z kodem
korekeji bfedu (ECC). Obstuga technologii Advanced
ECC lub dziatanie zoptymalizowane pod katem pamigci.

Gniazda modutéw Osiemnascie gniazd 240-stykowych

pamigci

Gniazda modutéw Moduly UDIMM o pojemnosci 1 i 2 GB oraz moduly

pamigci RDIMM o pojemnosci 2, 4 lub § GB

(jedno-, dwu- lub czteroszeregowe, w zaleznosci od
pojemnosci)

Minimalna pojemnos¢ 1 GB z jednym procesorem (1 modut DIMM na
pamicci RAM kazdy procesor)

Maksymalna pojemnos¢ 96 GB (z czteroszeregowym modutem RDIMM o

pami¢ci RAM pojemnosci 8 GB), 144 GB (z dwuszeregowym modutem
RDIMM o pojemnosci 8 GB) lub 24 GB (z modutami
UDIMM o pojemnosci 2 GB)

Napedy

Dyski twarde Do szesciu 3,5-calowych dyskéw wewngtrznych SAS lub
Dyski twarde SATA

Naped dyskietek Opcjonalny, zewngetrzny naped USB o pojemnosci 1,44 MB

Naped optyczny Jeden wbudowany ptaski naped DVD-ROM SATA lub

naped DVD+RW
Opcjonalny, zewnetrzny naped DVD typu USB

UWAGA: Urzadzenia DVD sg przeznaczone wytgcznie
dla danych.
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Napedy (ciag dalszy)

Naped Flash Opcjonalny, wewnetrzny naped USB
Opcjonalna, wewngtrzna karta pamigci typu Secure Digital
(SD)
Opcjonalna, zewngtrzna karta pamigci typu SD
Ztacza
Z tylu
Kontroler NIC Cztery ztacza RJ-45 o szybkosci 10/100/1000 Mb/s sieci
Ethernet
Szeregowe 9-stykowe, DTE, zgodne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, zgodne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
Opcjonalna, zewngtrzna Jedno gniazdo na karte pamieci typu flash na panelu
karta typu VFlash tylnym
Z przodu
Grafika 15-stykowa karta VGA
USB Dwa 4-stykowe, zgodne z USB 2.0
Wewnetrzne
USB Jedno zlgcze 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Opcjonalny, Jedno wewnetrzne gniazdo na kart¢ pamigci typu flash

wewnetrzny modut SD

Grafika

Typ grafiki Whbudowana karta grafiki Matrox G200
Pamig¢ grafiki Wspéldzielona o pojemnosci 8§ MB
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na kazdy zasilacz)

Moc 870 W (wysoka wydajnos¢)
570 W /200840 KB (tryb energooszczedny)

Napiecie 90-264 V pradu zmiennego, automatyczne
dopasowywanie zakresu napiecia, 47-63 Hz
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Zasilanie (ciag dalszy)

Emisja ciepta

Maksymalne natezenie
przy wlaczeniu

Baterie

Bateria systemu

Maks. 2968,6 BTU/godz. (wysoka wydajnosc)
Maks. 1944,9 BTU/godz. (tryb energooszczedny)

Przy typowym zasilaniu i w calym dozwolonym zakresie
warunkow pracy systemu natezenie pradu przy whaczeniu
moze osiagna¢ 55 A na zasilacz przez 10 ms lub krdcej.

Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o napigciu 3,0 V

Bateria RAID Zestaw bateril litowo-jonowych o napigciu 3,7 V
(opcjonalnie)
Cechy fizyczne
Wysokos¢ 8,64 cm (3,4 cala)
Szerokos¢ 48,24 cm (18,99 cala) z zatrzaskami szafy typu rack
44,31 cm (17,4 cala) bez zatrzaskéw szafy typu rack
Gl¢bokos¢ 72,06 cm (28,4 cala) z zasilaczem i ostona

Cigzar (przy maksymalnej
konfiguracji)

Cigzar (bez wyposazenia)

68,07 ¢cm (26,8 cala) bez zasilacza i ostony

26,1 kg (57,54 funta)

17,7 kg (39 funtéw)

Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych
dla poszczegdlnych konfiguraciji systemu, prosze odwiedzi¢ strone internetowa
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy

Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie

temperaturowym wynoszacym 10°C na godzing

UWAGA: W przypadku wysokosci ponad 2950 stdp maksymalna
temperatura, w jakiej urzadzenie moze pracowac, obniza sie 0
1°F na kazde 550 stdp.

Przechowywanie

Od -40 do 65°C przy maksymalnym gradiencie

temperaturowym wynoszacym 20°C na godzing
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Warunki otoczenia (cigg dalszy)

Wilgotnosé wzgledna

W trakcie pracy
Przechowywanie

Maksymalne drgania

W trakcie pracy
Przechowywanie

Maksymalny wstrzas

W trakcie pracy

Przechowywanie

Wysokos¢

W trakcie pracy

Przechowywanie

od 20% do 80% (bez kondensacji) przy maksymalnym
gradiencie wilgotnosci wynoszacym 10% na godzing

od 5% do 95% (bez kondensacji) przy maksymalnym
gradiencie wilgotnosci wynoszacym 10% na godzing

0,26 Gms przy czgstotliwosci 5-350 Hz przez 5 minut w
kierunkach dziatania

1,54 Gms przy czgstotliwosci 10-250 Hz przez 10 minut we
wszystkich kierunkach

Uderzenie pélsinusoidalne we wszystkich kierunkach
dziatania o sile 31 G +/- 5% i czasie trwania impulsu
2,6 ms +/-10%

Uderzenie pétsinusoidalne ze wszystkich szesciu stron o sile
71 G +/- 5% i czasie trwania impulsu 2 ms +/- 10%

Uderzenie falg kwadratow ze wszystkich szesciu stron o sile
27 G przy zmianie predkosci 235 cali/sek. lub wigkszej

od -16 do 3048 m

UWAGA: W przypadku wysokosci ponad 2950 stdp maksymalna
temperatura, w jakiej urzadzenie moze pracowac, obniza sie 0
1°F na kazde 550 stdp.

Od -16do 10,600 m

1|
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Cuctembl Dell™
PowerVault™ DL2100

[puctynas K pab6oTte ¢
CUCTEMOH
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3ameTKu, NpeaynpeXaeHus U npefocTepexeHus

g NMPUMEYAHUE: NPUMEYAHUE yKa3biBaeT Ha Ba)KHylo MHpopMaLuio, KoTopas
NOMOMeET MCMOo/b30BaTh KOMMblOTep 601ee 3PPEKTUBHO.

A BHUMAHUE: BHUMAHME yKka3biBaeT Ha PUCK NOBPEXAEHUS 060pyA0BaHNSA WK
NoTEPH JaHHbIX B CNy4ae HeCOGNI0AEeHUSA MHCTPYKLIUA.

A NPEAYNPEXXAEHUE: ykasbiBaeT Ha NOTEHLWaNbHYIO ONACHOCTb MOBPEXAeHUs
060pyA0BaHMUSA, NOYYEHNS NETKUX TPABM WU YrPO3Y ANSl JKU3HH.

Hudopmanns, coxepramasicsi B JAaHHOM J0OKYMeHTe, MOKeT ObITh H3MeHeHa 0e3
NPeIBAPUTENLHOIO YBEIOMIECHHUS.
© 2009 Dell Inc. Bece npaBa 3amuuieHs!.

BocnponsseieHIe MaTepHaioB JaHHOIO PyKOBOACTBA B IF060# opMe 6e3 MICEMEHHOTO pa3peIeH s
kopriopatuu Dell Inc. crporo 3anpernaercs.

Dell, nororun DELL u PowerVault sieisirorest ToBapabiMu 3Hakamu kopropauun Dell; Intel u Xeon
SIBIISIFOTCS 3aPerHCTPUPOBAHHBIMH TOBAPHBIMHK 3HaKaMu Koprioparmu Intel 8 CLLIA u gpyrux crpaHax.

OcTanbHble TOBapHBIC 3HAKU U HAa3BaHUs MPOYKTOB MOTYT HCIIO/Ib30BaThCs B JAaHHOM JOKYMEHTE
U1 0003HaYEHH I KOMIIAHHH, 3asBIIIOIINX [IPaBa Ha 3TH TOBapHBIE 3HAKU U HA3BaHUs, WIIH IIPOIYKTOB
stux kommnanuii. Dell Inc. He nperenyeT Ha npaBa cCOOCTBEHHOCTH B OTHOLIEHHUH KaKUX-JTHO0
TOBAaPHBIX 3HAKOB U TOPrOBBIX HAMMEHOBAHHH, KPOME CBOMX COOCTBEHHBIX.

HopmatusHas mopenb E02S

Anpenb 2010 T. P/N G59TD Pep. AO1



YctaHOBKa U KOHPUrypupoBaHue

A NPEAYNPEXJAEHUE! NMepepn TeM Kak NPUCTYNUTb K BbINOHEHWIO cneaylowen
npoueaypbl, NPoYUTaNTe MHCTPYKLIMK N0 TEXHUKE 6e30MacHOCTH, NpUnaraembie K
cucTteme.

PacnakoBKa cucteMbl

PacnakyiiTe cucreMy U UACHTUGUIMPYHTE KaXkK bl SJIEMEHT.

YcTaHOBKa HanpaBAsioWUX KPOHITEAHOB U CUCTEMbI B CTOMKY

CMOHTHpYIITE HaNpaBIISAIOLINE KPOHIUTEIHBI U YCTAHOBUTE CUCTEMY B CTOMKY
COIVIACHO MHCTPYKIHSM 10 TEXHUKE 0€30MacHOCTH W MHCTPYKLHMSM 110
YCTaHOBKE CTOMKH. DTH UHCTPYKLIUU MPUIIATAIOTCS K CUCTEME.
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[lononHUTenbHO: NoAKNI0OYEeHHE KnaBUaTypbl, MOHMTOPA U MbiLLX

IMoakIrOYUTE KIABUATYPY, MBIIIb K MOHUTOP (IOMOIHUTEIBHO).

Pazbembl Ha 3aJIHeW MaHeau CUCTEMBI CHaOKEHBI 3Ha4YKaMy, IO3BOJIAOIIMMHA
ONpeaAC/IUTDL MPaBUJIbHOC MOAKIOUYCHHUC kabeneii. Ha kabeabHOM COCAUHUTECIIC
MOHHUTOPA HGOGXOI[I/IMO 3aTAHYTb BUHTbBI (CCJ'II/I OHHU eCTL).

MoaknioyeHue ceteBOro Kabens

Y

[l

EXY 1]

[ 2|

IMoakarounTe ceTeBo Kabesb K OMHOMY U3 pasbeMoB Ethernet na 3amunei
MaHeId CUCTEMBI.
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MoaknioyeHne INeKTpUYecKnX Kabenewn

HOL[COC}II/IHI/ITG IIHYPBI TATaHUA K CUCTEME.

duKcauua INEeKTPHUYECKUX Kabenen

W3oranTe mIHYp MUTAHUS CHCTEMBI B JOpME METIIH, KaK MOKa3aHO Ha PUCYHKE,
1 TIPUKPETINTE €T0 K CKOOe MpHIaraeMoi MaH>XeTOM.

[TonkmounTte Apyroit KOHEI Kabesst MUTaHUs K 3a3eMJIEHHOM
PO3ETKE WK OTACIbHOMY UCTOUHUKY MUTAHMS, HAPUMEP, K HICTOUHUKY
Gecriepe0OMHOTO MUTAaHUS UK OJIOKY pacrpeeneHus MUTaH!s.
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BrloyeHHe cucTembl

HaxmuTe KHONKY MUTaHKUs HA CUCTEME M MOHUTOpPE. 3arOPUTCSI MHIUKATOP
MTUTaHUSL.

YcTtaHOBKa JONONHUTENbHOW IULIEBOW NaHeNnu

YcTaHOBHUTE JULEBYIO MAHENb (JIOMOIHUTEIBHO).
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Mpoyas nonesHasa uHpopmauus

A NPEAYNPEXAEHUE! Cm. aokymeHTaumio no 6€30nacHOCTU U COOTBETCTBHIO
HOpMaTHUBaM, KoTopasi NpefoCTaBNAeTCs BMECTe C KOMMbioTepoM. lapaHTHiiHas
MHQOPMaLUs MOXKET BXOAUTb B COCTaB JaHHOr0 JOKYMEeHTa WM NpefoCTaBAATLCA
B BUJe OTAENbHOro JOKYMEeHTa.

* B J0KyMeHTaluu Ha CTOWKY, TOCTaBII€MOI B KOMIIJIEKTE CO CTOMKOIA,
CoJIepIKaTcs UHCTPYKIMU TI0 YCTAHOBKE CUCTEMBI B 3TY CTOMKY.

* B Pykogoocmese no sxcniyamayuu 060py006anus COREPRUTCs nHGopMarus
0 XapaKTepPUCTHUKaX CUCTEMBI, OPSIJIKE YCTPAHEHHs! HEUCTIPAaBHOCTEH
CHCTEMBI ¥ yCTaHOBKE MM 3aMEHE ee KOMIIOHEHTOB. JIaHHBIH JTOKyMEHT
J0CTyIeH Ha BeO-cTpanuiie support.dell.com/manuals.

*  JIro00it HOCUTENb B KOMIDIEKTE C CHCTEMOMH, COIepKALIHI TOKYMEHTALUIO U
MporpaMMHBIE CPENICTBA [Tl HACTPOMKH CHCTEMBI M YIIPaBICHUS €10,
BKJTFOYasi KOMIIOHEHTHI, OTHOCSIINECS K ONepaoHHol cucreme, [10 mms
YIpaBIeHHS CHCTEMON W OOHOBJICHHS CHCTEMBI, a TAK)Ke KOMITOHEHTH,
MIPUOOPETEHHBIE BMECTE C CHCTEMOH.

Q NPUMEYAHMUE. 0653atenbHo npoBepsiTe 06HOBNEHUSA HA Be6-CTpaHuLie
support.dell.com/manuals n npegBap1TeNbHO YNTaTE OOHOBIEHHUS,
NOCKO/IbKY OHN HEPELIKO 3aMEHSI0T MHGOPMALMIO, COAEPXKALLYIOCS B APYIUX
AOKYMEHTaXx.

Mony4yeHne TEXHUYECKON NOALEPKKH

B cinyyae HelMOHWMAaHKUS MPUBEICHHON B HACTOSIIEM PYKOBOACTBE MPOLICAY DI
WJIH €CJIM CUCTeMa He paboTaeT JODKHBIM 00pa3oM, cM. Pykogoocmeo no
okennyamayuu obopyoosanus. Kopnopauus Dell™ npemiaraet mpoiTH moJIHbIH
Kypc o0yueHus: pabore ¢ 000pya0BaHUEM U TIOTYUYUTh CepPTU(DHUKAT.
JlonomHuTENBHY 0 HHGOPMALIKIO ¢M. Ha BeO-cTpanuie Www.dell.com/training.
Cayx0b1 00yueHHs ¥ cepTU(dUKALMU JOCTYIHbBI HE BO BCEX PETHOHAX.
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UHdopmauma NOM (Tonbko anst MEKCUKN)

B cootBercTBUM ¢ TpeOOBaHUAMHU O(DUITHATEHBIX MEKCHKAHCKUX CTAHAapPTOB
(NOM) Ha ycTpoiicTBe, ONMCAHHOM B JJAHHOM JIOKYMEHTE, YKa3bIBAeTCsl
cienyromiast ”HPOPMAIUs:

Wwmnoprep: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Howmep monenu: E02S
Hanpsoxenue B ceTu: 100-240 B nepemeHHOTO TOKa
Yacrora: 50/60 I'y

[MoTpebisieMblii TOK: 7,0-35 A

TeXHMYEeCKne XapaKTepUCTUKK

Mpoueccop

Twumn nmpoueccopa OpuH WK Ba 4eTHIPEXbIAePHBIX MpoIieccopa Intel® Xeon®

LLinHa paciuMpeHus

Twur muHb PCI Express 2-ro mokoneHus

PazbeMsl paciuupenus uis

HaJCTPOCHHBIX ILTaT O/Ha MOaHOH BBICOTHI, AauHA 9,5 10iMOB, 4-KaHaabHast

Hancrpoeunas miata 1l (cpor 1)

(uenrpanbras) MPUMEYAHMUE. 370T CNOT MOXHO OGHOBUTb ANSt

noaaep:ku 12,2-010MmMoBbIX naar.

Onna Hu3KonpodMIbHas, [TMHA 9,5 MIOHMOB, 4-KaHaTbHAS
(cior 2)

Hancrpoeunas mnara 2 JIBe mosiHO# BICOTHI, [uinHa 9,5 r0iiMOB, 8-KaHa bHbIC
(-reBast) (cnoret 3 u 4)
HIIn
OnHa MoaHoH BBICOTH, 1aruHa 9,5 mroiiMoB, 16-kaHanpHas
(cior 3)
NMPUMEYAHMUE. TonbKo nepsbie aBe naarthl,
YCTaHOBJIEHHbIE B CUCTEME, MOTYT NOTPEGNATL MOLLHOCTb
25 BT. Bce ocTanbHble nnatbl, ycTaHaB/IMBaeMble B
cUcTeme, JOIKHbI NOTPEONATL 15 BT Unun meHbLue.
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Mamsatb

ApxutekTypa

Monynu namsaru,
pa3beMbl

Mopynu namsru,
€MKOCTh

MunumanbHblii 006eM O3Y

Makcumainbssiii 006eM O3Y

Mopnynu mamsitu DIMM 800, 1066 nnu 1333 MI'n DDR3
registered (peructposas) uiu unbuffered
(neGydepusosannas) Error Correcting Code (ECC,
o0Hapy)XeHHe U UCTpaBiieHne omnook). [lomneprikka
texuonoruu Advanced ECC wiu onTuMu3upoBaHHOR
paboThI MAMSITH.

Bocemnaauars 240-KOHTaKTHBIX pa3beMOB

Monynu UDIMM 1o 1 I'b wnu 2 I'B, win Momynu
RDIMM o 2TB, 4Tb

nmu 8 I'b

(omHO-, ABY- MK YETHIPEXPAHTOBbIE B 3aBUCHMOCTH OT
€MKOCTH)

1TB ¢ omaum npoueccopom (1 DIMM Ha kaskprii
nporeccop)

96 I'b (c uersipexpanroBeivu Moayisimu 8 ' RDIMM),
144 TB (c nBypanroBsiMu Moxyisimu 8 I'b RDIMM),
win 24 T'b (¢ monyasmu 2 I'b UDIMM)

Hakonutenu

KecTkue nucku

JIucKoBOJ THOKMX AMCKOB

JIMCKOBO 17151 ONTUYECKUX
JIUCKOB

OmI-naMAaTh

Jlo mectr 3,5-110WMOBBIX BHYTPSHHUX JKECTKHUX THUCKOB
C BO3MOYKHOCTBIO TOpsiueii 3aMeHb! cTanaapra SAS
nmu SATA

Jononuutensupiii BHemHui USB-nuckoBon Ha 1,44 M6

OnuH BHyTpeHHUH uockuit quckosoq SATA DVD-ROM
nnu DVD+RW

Jomnonuutensupiii BHemHUN USB-nuckoBos st
DVD-nauckoB

MPUMEYAHMUE. Yctpoiictea DVD npegHasHayeHsbl
TONbKO ANS AaHHbIX.

BHyTpeHHee nononHuTeapHoe yeTpoiicTBo ¢ USB-
uHTepdericom

I'ne3no 11t AONOAHUTENBHON BHYTPEHHEN KapThl TAMATH
Secure Digital (SD)

T'He310 /Ui JONOIHUTENbHON BHELIHEH KapThl

namsata SD

83

Mpuctynas K pa6oTe ¢ cucTeMow



Pasbembl

3aaHas na"eab

Ceresas unrepdeiicias ~ Yersipe pazbema RJ-45 10/100/1000 Mout/c Ethernet
iara

IMocnenosarenphblit mopt  9-xkontakTHbIH DTE-pa3bem, coBmecTiMbiii ¢ 16550

una USB JIBa 4-KOHTAaKTHBIX Pa3beMa, COBMECTHMBIX C IIMHOM
USB 2.0
Buneo 15-konTaktHe VGA-pa3zsemMm
JomnomHuTenbHas OnHO rHE3/10 Ha 3aJHel MaHeH JUTs KapThl (UIPII-TIaMSITH
BHEIIHSS KapTa MaMsITH
VFlash
[epenusis manens
Bugneo 15-konTaktHbI VGA-pazbem
[Iuna USB JIBa 4-KOHTaKTHBIX Pa3beMa, COBMECTUMBIX C LIMHOM
USB 2.0
Buytpennue
Iuna USB OnuH 4-KOHTaKTHBIN, coBMecTuMslil ¢ USB 2.0
JlononHuTenbHbIN OpHO THE370 [T BHYTPEHHEH KapThl (QII3II-NIAMATH
BHYTPEHHUI MOIYIb
namsta SD
Bupeo
Tun Buneo Berpoennsiit Matrox G200
Buneonamste 8 MB u3 O3y
Power (MutaHune)

VICTOYHUK MUTAHUS IEPEMEHHOr0 TOKa (/151 KaXKI0ro OI0Ka MUTAHHS)

MormHocTb 870 Bt (High Output)
570 Bt /200840 KB (Energy Smart)

Hanpsoxenue 90-264 B mepeMeHHOTO TOKa, aBTOMaTHYECKOe
nepekyoueHre quamna3oHos, 47-63 'y

Temnootaaua makcumym 2968,6 BTE/4 (High Output)
makcumyM 1944,9 BTE/4 (Energy Smart)
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Power (Mutanue) (npogomxeHune)

MakcumanbHBIH OpoCcoK
TOKa

AKKyMyISITOpHBIE OaTapen

CucremHas

[Ipu ctanpapTHBIX MapamMeTpax MUTAIOIIEN CETH U BO
BceM paboueM Anana3oHe BHEITHUX MapaMeTpoB
cUCTeMbI OPOCOK TOKa MOXKET JOCTUraTh 55 A s
KaXkioro 0j10Ka MuTaHus B TedeHue He 6onee 10 mc.

Kpyrnas mnockast akkyMmynsiTopHast 6atapest

akkymyssTopHas 6arapes CR 2032 3,0 B

AxkymyisTopHas 6arapess biok nonHo-1HMTHEBBIX Oarapeii 3,7 B

RAID
(morotHUTENBHO)

dusnyeckue xapaKTepUCTUKM

Bricora

HIupuna

Jmaa

Macca (maxc.
KOH(UTypaiust)

Macca (mycroii)

8,64 cm (3,4 mrotima)

48,24 cm (18,99 mroiiMa) ¢ 3aieaKaMu CTOMKH
44,31 cm (17,4 moiima) Ge3 3al1le oK CTOUKH

72,06 cm (28,4 nroiima) ¢ GriOKaMu MMATAHKS U JIUIIEBOI
MaHENbI0

68,07 cm (26,8 mioiima) Ge3 GIOKOB MUTAHUS U JIULIEBOM
MaHeu

26,1 kr (57,54 dyHTOB)

17,7 kr (39 ¢ynros)

YcnoBus akcnnyatauum

MPUMEYAHMUE. JononHutenbHyio MHGOPMaLMIO 0 NapameTpax OKpy»Kalolei cpefbl
ANS YCTaHOBKH onpejeneHHoi KOHOUIypaLmn cUCTEMbI CM. Ha BeG-caiiTe
www.dell.com/environmental_datasheets

Temneparypa

B npomecce paborsr Ot 10° 10 35°C (ot 50° 10 95°F) ¢ MakcHMaIbHON CKOPOCTBIO
n3meHenus temneparypsl 10°C B uac

NMPUMEYAHMUE. Ecnu BbicoTa MecTa 3KcnayaTauuu Haa
ypoBHeM mMops npeBbiwaeTt 2950 ¢yToB, MaKcMmanbHas
pa6oyas Temnepartypa cHuxkaetcs Ha 1°F/550 ¢yToB.
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YcnoBus aKkcnnyatauum (Mpogo/mKeHHne)

Bo Bpewms xpanenust Ot -40° 1o 65°C (ot -40° mo 149°F) ¢ makcumasbHOR
CKOpOCThIO m3MeHeHus Temnepatypbl 20°C B gac

OTHOCHUTENbHAs BIaXKHOCTD

B npouecce pabotsr Ot 20% 10 80% (6e3 KOHIEHCALMH) ¢ MAKCUMAJIbHBIM
n3MeHeHueM BiaxkHoctu 10%/4.

Bo Bpewmst xpanenust Ot 5% 10 95% (0e3 KOHIEeHCAINH) C MAKCHMAIIBHBIM
M3MeHeHreM BiaaxHocTH 10%/4.

MakcumainbHasi BUOparys

B nponecce paboter 0,26 Gmc B nnanazone 5-350 ['11 B TeueHne 5 MUHYT mpu
paboueii opueHTaNH

Bo Bpems xpanenus 1,54 Gmce B muanaszone 10-250 ' B Tedenue 10 MuHyT npu
000 OpUEeHTAUH

MakcumanbHas ynapHasi Harpy3ka

B npouecce pabotel  [lomycuHyconnanpsHOe yaapHOE BO3AECHCTBUE MIPH TIOO0H

pab6oueii opuentanuu 31 G £5% u JTUTETBHOCTH UMITYIIbCA
2,6 mc + 10%

Bo Bpems xpanenus  IlomycuHycounanbHOe yaapHOe BO3AEHCTBUE CO BCEX IIECTH

ctopoH 71 G £5% npu anurensHOCTH UMIyabea 2 Mc £10%

VYnapHoe Bo3AeHCTBHE C XapaKTePUCTUKOM MPAMOYToIbHON
(hopMmeI co Bcex miectd cTopoH 27 G v U3MEHEHHUEM CKOPOCTH
235 mroiiMoB/c uau Goblue

BeicoTa Hag ypoBHEM MOps

B nporecce padoter Ot -16 10 3048 M (ot -50 10 10 000 ¢pyToB)

MPUMEYAHMUE. Ecnu BbicoTa MecTa 3KcnayaTauuu Haj
ypoBHeM mMops npeBbiwaeTt 2950 ¢pyToB, MaKcMmanbHas
pa6oyas Temnepartypa cHuxkaetcs Ha 1°F/550 ¢yToB.

Bo Bpewmst xpanenuss Ot -16 0 10 600 M (ot -50 o 35 000 ¢pyroB)
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Sistemas DL2100
Dell™ PowerVault™

Procedimientos iniciales
con el sistema

Modelo reglamentario E02S

D&LL



Notas, precauciones y avisos
g NOTA: una NOTA proporciona informacién importante que le ayudara a utilizar

mejor el ordenador.

/\ PRECAUCION: un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de daios en el
hardware o pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

A AVISO: un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones o
incluso la muerte.

La informacién contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccién de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Dell, el logotipo de DELL y PowerVault son marcas comerciales de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas
comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros paises.

Es posible que se utilicen otros nombres y marcas comerciales en este documento para hacer referencia
alas entidades que son duefias de las marcas y nombres o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier
interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo reglamentario E02S

Abril de 2010 P/N G59TD Rev. A01



Instalacion y configuracion

A AVISO: antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones de
seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de los rieles y del sistema en un estante

Monte los rieles e instale el sistema en el estante siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacion del estante incluidas con el sistema.
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Conexion del teclado, video y ratén (opcional)

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema cuentan con iconos que
indican qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de ajustar los
tornillos (si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion del cable Ethernet

Conecte un cable Ethernet a uno de los conectores Ethernet de la parte
posterior del sistema.
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Conexion de los cables de alimentacion

Conecte los cables de alimentacién al sistema.

Fijacion de los cables de alimentacion

Doble los cables de alimentacién del sistema en forma de bucle, como se
muestra en la ilustracion, y fijelos al soporte con la correa proporcionada.

Conecte el otro extremo de los cables de alimentacién a una toma de
alimentacidn eléctrica con conexidn a tierra o a otra fuente de alimentacion,
como un sistema de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de
distribucién de alimentacién (PDU, por sus siglas en inglés).
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Encendido del sistema

Pulse el botén de encendido del sistema y del monitor. El indicador de
alimentacién deberia encenderse.

Instalacion del bisel opcional

Instale el bisel (opcional).
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Otra informacion atil

A AVISO: consulte la informacion sobre normativas y seguridad suministrada con el
sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este documento
o constar en un documento aparte.

e En la documentacién del estante incluida con la solucién de estante se
describe como instalar el sistema en un estante.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacion
sobre las caracteristicas del sistema y se describe c6mo solucionar
problemas del sistema ¢ instalar o sustituir componentes. Este documento
estd disponible en linea en la direccién support.dell.com/manuals.

*  Cualquier medio enviado con el sistema que proporciona documentacién
y herramientas para configurar y administrar el sistema, incluidas las del
sistema operativo, el software de administracion del sistema, las
actualizaciones del sistema y los componentes del sistema que haya
adquirido con el sistema.

Q NOTA: compruebe si hay actualizaciones en la direccion

support.dell.com/manuals y |éalas antes de proceder a la instalacion, puesto
que a menudo sustituyen la informacién contenida en otros documentos.

Obtencion de asistencia técnica

Si no comprende algtin procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no
funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.
Dell” cuenta con una amplia oferta de formacién y certificacién de hardware.
Para obtener mds informacién, vaya a la direcciéon www.dell.com/training. Es
posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.
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Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma

Oficial Mexicana (NOM):

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Numero de modelo: E02S
Voltaje de 100-240 V CA
alimentacion:
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo cléctrico: 7,0-3,5A

Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Uno o dos procesadores Intel® Xeon® de uno o cuatro
nicleos

Bus de expansion

Tipo de bus PCI Express de segunda generacién

RE[I]UI’E[S d€ CXPBIISiéH con

tarjetas verticales Una de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,

Tarjeta vertical 1 (tarjeta enlace x4 (ranura 1)

vertical central) NOTA: esta ranura se puede ampliar a 12,2 pulgadas.

Una de perfil bajo de 9,5 pulgadas de longitud, enlace
x4 (ranura 2)
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Bus de expansion (continuacion)

Tarjeta vertical 2 (tarjeta Dos de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,

vertical izquierda)

enlace x8 (ranuras 3 y 4)

O bien:

Una de altura completa de 9,5 pulgadas de longitud,
enlace x16 (ranura 3)

NOTA: |a compatibilidad con hasta 25 W sélo estéa
disponible en las dos primeras tarjetas instaladas en el
sistema; cualquier tarjeta adicional instalada en el
sistema debe ser de 15 W o menos.

Memoria

Arquitectura Médulos DIMM DDR3 ECC registrados o sin bifer a
800, 1 066 o 1 333 MIz. Compatibilidad con ECC
avanzada o funcionamiento con optimizacién de
memoria

Enchufes del 18 de 240 patas

modulo de memoria

Capacidades del UDIMM de 1y 2 GB; RDIMM de 2, 4

modulo de memoria

u 8 GB

(individuales, duales o cuddruples, segtn la capacidad)

RAM minima 1 GB con un tnico procesador (1 DIMM por
procesador)

RAM mdxima 96 GB (con RDIMM de 8 GB cuddruples), 144 GB (con
RDIMM de 8 GB duales) o 24 GB
(con UDIMM de 2 GB)

Unidades

Unidades de disco duro

Unidad de disquete
Unidad 6ptica

Hasta seis unidades de disco duro SATA o SAS internas
de intercambio dindmico de 3,5 pulgadas

Unidad USB externa opcional de 1,44 MB

Una unidad de DVD-ROM o DVD+RW SATA interna
reducida
Unidad de DVD USB externa opcional

NOTA: los dispositivos de DVD son sdlo de datos.

Procedimientos iniciales con el sistema | 95



Unidades (continuacion)

Unidad flash Unidad USB interna opcional
Tarjeta de memoria Secure Digital (SD) interna
opcional
Tarjeta de memoria SD externa opcional
Conectores
Posteriores
NIC Cuatro RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Serie 9 patas, DTE, compatible con 16550
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video VGA de 15 patas

Tarjeta VFlash externa

Una ranura para tarjeta de memoria flash en el panel

opcional posterior
Frontales
Video VGA de 15 patas
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Internos
USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0
Médulo SD interno Una ranura para tarjeta de memoria flash interna
opcional
Video
Tipo de video Matrox G200 integrado
Memoria de video 8 MB compartida

Alimentacion

Fuente de alimentacion de CA (por fuente de alimentacion)

Potencia

Voltaje

% |

870 W (alto rendimiento)
570 W /2008 40 KB (Energy Smart)

90-264 V CA, autoajustable, 47-63 Hz
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Alimentacion (continuacion)

Disipacién de calor

Mixima
irrupcion de corriente

Baterias

Bateria del sistema

Bateria RAID
(opcional)

2968,6 BTU/h como médximo (alto rendimiento)
1944,9 BTU/h como méximo (Energy Smart)

En condiciones normales de linea y en todo el rango
operativo del sistema, la irrupcion de corriente puede
alcanzar 55 A por cada suministro de energfa durante
10 ms o menos.

Bateria de litio del espesor de una moneda CR 2032,
3.0V

Bateria ion de litio de 3,7 V

Especificaciones fisicas

Altura

Anchura

Profundidad

Peso (configuracién
mdxima)

Peso (vacio)

8,64 cm (3,4 pulg.)

48,24 cm (18,99 pulg.) con los seguros del estante
44,31 cm (17,4 pulg.) sin los seguros del estante

72,06 cm (28,4 pulg.) con las fuentes de alimentacién y
el bisel
68,07 cm (26,8 pulg.) sin las fuentes de alimentacion y
el bisel

26,1 kg (57,541b)

17,7 kg (39 1b)

Especificaciones ambientales

NOTA: para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento

De 10 °C a 35 °C con una gradacién de temperatura maxima
de 10 °C por hora

NOTA: para altitudes superiores a los 900 m (2950 pies), la
temperatura maxima de funcionamiento se reduce a 1 °C cada
336 m (1 °F/550 pies).
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Almacenamiento

Humedad relativa

En funcionamiento

Almacenamiento

Vibracién maxima

En funcionamiento

Almacenamiento

Impacto médximo

En funcionamiento

Almacenamiento

Altitud

En funcionamiento

Almacenamiento

De —40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) con una graduacion de
temperatura méxima de 20 °C por hora

Del 20% al 80% (sin condensacién) con una graduacién de
humedad maxima del 10% por hora

Del 5% al 95% (sin condensacién) con una graduacion de
humedad maxima del 10% por hora

0,26 Grms de 5 a 350 Iz durante 5> minutos en las
orientaciones de funcionamiento

1,54 Grms de 10 a 250 Hz durante 10 minutos en todas las
orientaciones

Impacto en semionda sinusoidal en todas las orientaciones
de funcionamiento de 31 G 4+/-5% con duracién de pulso de

2,6 ms +/-10%

Impacto en semionda sinusoidal en los seis laterales de 71 G
+/-5% con duracién de pulso de 2 ms +/-10%

Impacto en onda cuadrada en los seis laterales de 27 G con
cambio de velocidad a 596,9 cm/s (235 pulgadas/s) o

superior

De 16 a 3048 m (-50 a 10.000 pics)

NOTA: para altitudes superiores a los 900 m (2950 pies), la
temperatura méaxima de funcionamiento se reduce a -17 °C
cada 168 m (1 °F/550 pies).

De -16a 10.600 m (-50 a 35.000 pies)
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarilar

g NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimei olacak
6nemli bilgiler verir.

A DIKKAT: DIKKAT, yonergelere uyulmadiginda donanimin zarar gorebilecegini
veya veri kaybi olabilecegini belirtir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar, kisisel yaralanma
veya 6lum tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tum haklari saklidir.

Dell Inc.kurulusunun yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde cogaltilmasi kesinlikle yasaktir.

Dell, DELL logosu ve PowerVault Dell Inc. kurulusunun ticari markalaridir; Intel ve Xeon
Intel Corporation'in ABD'de ve diger (lkelerdeki tescilli ticari markalaridir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da triinlerine atifta bulunmak icin baska ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin disindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hicbir mulkiyet hakki olmadigini beyan eder.

Duizenleyici Model E02S

Nisan 2010 P/N G59TD Rev. AO1



Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: izleyen islemleri uygulamadan nce sistemle birlikte gelen giivenlik
ybénergelerini okuyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tum parcalarin tamam olup olmadigini
kontrol edin.

Raylari ve Sistemi Rafa Monte Etme

Raylarin ve sistemin rafa montajini sistemle birlikte saglanan giivenlik
yonergelerini ve raf montaj yonergelerini izleyerek gergeklestirin.
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istege bagli — Klavyeyi, Video ve Fareyi baglayin

Klavye, fare ve monitoril baglayin (istege bagh).

Sisteminizin arkasindaki konektorlerde her konektére hangi kablonun
takilacagini gésteren simgeler bulunur. Eger bulunuyorsa monitor kablo
baglayicisindaki vidalari siktiginizdan emin olun.

Ethernet Kablosunu Takma

Ethernet kablosunu, sisteminizin arkasindaki Ethernet konektérlerinden
birine baglayin.
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Guc kablolarinin Baglanmasi

Sistemin gii¢ kablolarini sistemin guctine baglayin.

Glg Kablolarinin Sabitlenmesi

Sistemin gii¢ kablolarini resimde gdsterildigi gibi ilmek yapin ve kablolari
sistemle birlikte verilen seridi kullanarak destege sabitleyin.

Gug¢ kablolarinin diger uclarini toprakli bir elektrik prizine veya kesintisiz gui¢
kaynag! (UPS) veya gl¢ dagitim birimi (PDU) gibi ayri bir gii¢ kaynagina takin.
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Sistemi Agcma

Sistem ve monitdr Uzerindeki guic digmesine basin. Gug gostergesi yanmalidir.

istege Bagli Cercevenin Takilmasi

Cerceveyi takin (istege bagh).
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ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte verilen glivenlik ve diizenleyici bilgilere bakin.

Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmig veya ayri bir belge olarak eklenmis
olabilir.

Raf ¢cdziminiz ile birlikte gelen raf belgeleriniz sisteminizi bir rafa nasil
takacaginizi agiklar.

Donanim Kullanici El Kitabi sistem 6zellikleri Gzerine bilgiler icermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin ytklenmesi ve degistirilmesi
islemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belge ¢evrimigi olarak
support.dell.com/manuals adresinde bulunmaktadir.

Sisteminizle birlikte satin aldiginiz isletim sistemi, sistem yénetimi yazihmi,
sistem giincellemeleri ve sistem bilesenleri ile ilgili olanlar dahil,
sisteminizle birlikte génderilen ve sisteminizin yapilandiriimasi ve
yonetilmesi icin belgeler ve araclar sunan her tiirli ortam.

Q NOT: Her zaman support.dell.com/manuals adresindeki gtincellemeleri
kontrol edin ve genellikle diger belgelerdekinden daha guncel bilgiler icerdigi
icin ilk 6nce guncellemeleri okuyun.

Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir islemi anlamadiysaniz ya da sistem beklendigi sekilde

calismadiysa bkz. Donanim Kullanici El Kitabi. Dell™ kapsamli donanim egitimi

ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi i¢in bkz. www.dell.com/training.
Bu hizmet tiim bélgelerde sunulmamaktadir.

Sistem Baslangi¢ Kilavuzu

105



NOM Bilgisi (Yalnizca Meksika icin)

Asagidaki bilgiler, resmi Meksika standartlarina (NOM) uygun olarak bu
belgede acgiklanan aygit(lar) igin verilmektedir:

ithalatcl:

Model numarasi:

Besleme gerilimi:

Frekans:

Akim tiketimi:

Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

E02S

100-240 VAC

50/60 Hz

7,0-35A

Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi

Bir ya da iki adet dort cekirdekli Intel® Xeon® islemci

Genigletme Veriyolu

Veriyolu tlri

Yukseltici kartlar kullanarak
genisletme yuvalari:

106

Yikseltici 1

(Merkez Yikseltici)

Y ukseltici 2
(Sol Yukseltici)

PCI Express Generation 2

Bir adet tam yikseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x4 baglanti
(yuva 1)

NOT: Bu yuva 12,2 ing dederine yukseltilebilir.

Bir adet dustk profilli, 9,5 in¢ uzunlukta, x4 baglanti
(yuva 2)

Iki adet tam yiikseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x8 baglanti
(yuva 3 ve 4)

veya

Bir adet tam yukseklikte, 9,5 in¢ uzunlukta, x16 baglanti
(yuva 3)

NOT: En fazla 25 W destek yalnizca sisteme takilan ilk iki
kartta bulunur; sisteme takilan her turlii ek kartin 15 W
veya daha altinda olmasi gerekir.
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Bellek

Mimari

Bellek modulii
soketler

Bellek modulii
kapasiteler

Minimum RAM
Maksimum RAM

800, 1066 veya 1333 MHz DDR3 kayitli veya ara bellege
alinmamis Hata Diizeltme Kodu (ECC) DIMM'ler.
Gelismis ECC Destegi veya En Iyi Duruma Getirilmis
Bellek ¢alismasi.

On sekiz adet 240 pinli

1 GB ve 2 GB UDIMM'ler ve 2 GB, 4 GB
veya 8 GB RDIMM'ler
(tek, ¢ift veya dort seviyeli, kapasiteye bagli)

Tek islemciyle 1 GB (islemci basina 1 DIMM)

96 GB (dort seviyeli 8 GB RDIMM ile),
144 GB (cift seviyeli 8 GB RDIMM ile)
veya 24 GB (2 GB UDIMM'ler ile)

Siruciler

Sabit siirlictiler

Disket suriicl

Optik surtici

Flash siirtici

Calisma esnasinda sisteme zarar vermeden
degistirilebilen en fazla alti adet 3,5 in¢ dahili SAS veya
SATA sabit stiriiciler

Istege bagh harici USB 1,44 MB siriicl

Bir adet dahili ince SATA DVD-ROM veya
DVD+RW slricusu
Istege bagh harici USB DVD

NOT: DVD cihazlarl sadece veriye dayalidir.
istege bagh dahili USB

Istege bagh dahili Secure Digital (SD) bellek karti
Istege bagh harici SD bellek Karti

Konektorler

Arka
NIC
Seri
uUSB
Video

istege bagli harici
VFlash karti

Dort RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
9-pin, DTE, 16550 uyumlu

iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu

15 pin VGA

Arka panelde bir adet flash bellek karti yuvasi
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Konektorler (devami)

On
Video 15 pin VGA
usB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Dahili
uUsB Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Istege bagli dahili Bir adet dahili flash bellek karti yuvasi
SD moddli
Video
Video turd Tlmlesik Matrox G200
Video bellegi 8 MB paylasimli

Power (Gli¢)

AC Gug¢ Kaynagi (her bir gui¢ kaynagi icin)

Watt Degeri 870 W (Yiksek Cikis)
570 W /200840 KB (Energy Smart)
Gerilim 90-264 VAC, otomatik kademeli, 47-63 Hz
Isi dagitimi 2968,6 BTU/saat maksimum (Yuksek Cikis)
1944,9 BTU/saat maksimum (Energy Smart)
Maksimum ani Normal hat kosullari altinda ve tiim sistemin ortam
akim calisma araliginin tzerinde, ani akim 10 ms veya daha
kisa bir sure icin gii¢ kaynagi basina 55 A'ya ulasabilir.
Piller
Sistem pili CR 2032 3,0 V lityum diigme pil
RAID pili 3.7-V lityum iyon pil takimi

(istege bagh)

108 | Sistem Baslangi¢ Kilavuzu



Fiziksel

Yikseklik
Genislik

Derinlik
Agirhk (maksimum

yapilandirma)
Agirhk (bos durumda)

8,64 cm (3,40 ing)

48,24 cm (18,99 ing) raf Kilitleri ile
44,31 cm (17,4 ing), raf kilitleri olmadan

72,06 cm (28,4 ing), guc kaynaklari ve gerceve ile

68,07 cm (26,8 ing), guc kaynaklari ve gerceve olmadan

26,1 kg (57,54 Ib)

17,7 kg (39 Ib)

Cevre Ozellikleri

NOT: Belli sistem yapilandirmalarinin ¢evre dnlemleri hakkinda ilave bilgi icin,
bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Sicaklik

Calisma

Depolama

Bagil Nem

Calisma

Depolama

Maksimum titresim

Calisma

Depolama

Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli 10° - 35°C
(50° - 95°F)

NOT: 2950 fitin izerindeki ylikseklikler i¢in, maksimum
calisma sicakligr 1°F/550 ft. diser.

Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli —40° - 65°C
(-40° - 149°F)

Saatte maksimum %210'luk nem degisimli %20 - %80
(yogusmasiz)

Saatte maksimum %210'luk nem degisimli %5 - %95
(yogusmasiz)

Islemsel oryantasyonlarda 5 dakika igin 5-350 Hz'ten
0,26 Gms'e

Tum islemsel oryantasyonlarda 10 dakika i¢in 10-250 Hz'ten

1,54 Gms'e

Sistem Baslangi¢ Kilavuzu
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Cevre Ozellikleri (devami)

Maksimum sarsinti

Calisma Yarim sinis sok tim islemsel oryantasyonlarda 31 G +/- %5,
2,6 ms +/- %10 darbe sireli

Depolama Yarim sinus sok tim alti kenarda 71 G +/- %5, 2 ms +/- %10
darbe sreli

Kare dalga sok tim alti kenarda 27 G, 235 in/s veya daha
blylk hiz degisiklikli

Yukseklik
Calisma -16 - 3048 m (-50 - 10.000 ft)
NOT: 2950 fitin tizerindeki yukseklikler igin, maksimum
calisma sicakh@r 1°F/550 ft. diser.
Depolama -16 - 10.600 m (50 - 35.000 ft)
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